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Notes, Cautions, and Warnings

% NOTE: A note indicates important information that will help a user make better use
of a computer system.

CAUTION: A caution indicates potential damage to hardware or loss of data is
instructions are not followed.

A WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal
injury, or death.

Information in this publication is subject to change without notice.
© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.
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Novell Inc. in the United States and other countries. Citrix®, Xen®, and XenServer® are either
reglstered trademarks or trademarks of Citrix Systems, Inc. in the United States and/or other countries.
VMware® is a registered trademarks or trademarks of VMWare, Inc. in the United States or other
countries.

Other trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and
trade names other than its own.
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A CAUTION: Restricted Access Location

This server is intended for installation only in restricted access locations as
defined in Cl. 1.2.7.3 of IEC 60950-1: 2001 where both these conditions
apply:
*  Access can only be gained by service persons or by users who have been
instructed about the reasons for the restrictions applied to the location and
about any precautions that shall be taken.

*  Access is through the use of a tool or lock and key, or other means of
security, and is controlled by the authority responsible for the location.

Installation and Configuration

A WARNING: Before performing the following procedure, review and follow the
safety instructions that came with the system.

Unpacking the System

Unpack your system and identify each item.

Installing the Tool-Less Rail Solution

& WARNING: Whenever you need to lift the system, get others to assist you.
To avoid injury, do not attempt to lift the system by yourself.

& WARNING: The system is not fixed to the rack or mounted on the rails. To avoid
personal injury or damage to the system, you must adequately support the system
during installation and removal.

A WARNING: To avoid a potential electrical shock hazard, a third wire safety
grounding conductor is necessary for the rack installation. The rack equipment
must provide sufficient airflow to the system to maintain proper cooling.

CAUTION: When installing rails in a square-hole rack it is important to ensure
that the square peg slides through the square holes.

A CAUTION: Square studs must be flush with the rack posts to install properly.
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1 Pull on the latch release buttons on the end piece midpoints to open the
rail latches.

2 Align the end pieces of the rails on the vertical rack flanges to seat the pegs
in the bottom hole of the first U and the top hole of the second U. Engage
the back end of the rail until the latch locks in place.

Q NOTE: The rails can be used in both square-hole and round-hole racks.
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3 Insert the cage nut on the rack.

4 Repeat steps 1 to 4 to position and seat the front end piece on the vertical
flange.
ﬁ NOTE: To remove the rails, pull on the latch release button on the end piece
midpoint and unseat each rail.
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Installing the System

Empty the System Chassis

1

Unplug the power cable from the power supply unit.

2 Pull out the power supply unit handle.

Installation and Configuration



3 Press down on the release latch @.

4 Pull the power supply unit out of the system @.
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Install the System Into the Rack

& WARNING: Whenever you need to lift the system, get others to assist you.
To avoid injury, do not attempt to lift the system by yourself.
Slide the system into the rack.

2 If present, remove the chassis stabilizer shipping bracket (optional) from
the rack.

Q NOTE: To transport systems already installed in the rack, ensure that the two
chassis stabilizer shipping brackets (optional) are in place.

3 Tighten the captive thumbscrews to secure the ears of the system to the
front of the rack.

4 [Install the stopping bracket on the post and secure with M5 screws.

Q NOTE: Make sure the latch release mechanism is engaged correctly.
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Populate the System

Push the power supply unit into the system until flush with the case and

the release latch locks.

1

2 Close the power supply unit handle.

9

Installation and Configuration



3 Plug the chassis power cable into the power supply unit.

/A"/{;/ﬁ-/"’;@\ % ’: > -

Q NOTE: The correct configuration of the integral chassis AC power cables to the
PSU sockets is as shown in the following illustration.

PSU1 PSU2

Do

‘0

\ \
PSU1  PSU2
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4 [Install the sleds. Push the sled into the system until flush with the case and
the release latch locks.

The connector on the front of your system has an icon indicating which cable
to plug in. Connect a keyboard, mouse, or monitor (optional).
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Connecting the Power Cables

1 On the back of the system, connect the mains power cable to the system’s
power socket.

AC Port 2

AC Port 1

2 Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet or
a separate power source such as an uninterrupted power supply or a power
distribution unit.

Q NOTE: AC Port 1 provides power to PSU1, ACP Port 2 provides power to PSU2. See
Populate the System step 3 for further information.

Turning On the System

When connected to a power source the system automatically powers on.
See the Using the Baseboard Management Controller Guide at
support.dell.com/manuals.
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Complete the Operating System Setup

To install an operating system for the first time, see the installation and
configuration documentation for your operating system. Be sure the
operating system is installed before installing hardware or software not
purchased with the system.

Supported Operating Systems
*  Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition Release 2 (64-bit)
*  Microsoft Windows HPC 2008 Release 2
*  Microsoft HyperV
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64-bit)
» SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (64-bit)
*  Citrix XenServer Enterprise Edition 5.6

Q NOTE: For the latest information on supported operating systems, see
support.dell.com.

Other Information You May Need

WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with your
system. Warranty information may be included within this document or as a
separate document.

See the Hardware Owner’s Manual for information about system features,

troubleshooting, and component replacement. This document is available at

support.dell.com/manuals.

See the Using the Baseboard Management Controller Guide at
support.dell.com/manuals.

[E4 NOTE: Always check for updates and read the updates first because they often
supersede information in other documents.

Installation and Configuration |
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Technical Specifications

Processor (Per System Board)

Processor type

AMD Phenom 11 910¢, 2.6 GHz, 4 core
AMD Athlon II 610E, 2.4 GHz, 4 core
AMD Athlon 11 260U, 1.6 GHz, 2 core

Expansion Bus (Per System Board)

Bus type
Internal PCle Bus

PCI-E x1 connector for sideband signal

1, SR5650(GPP3): PCI-E
x2,x1, x1 x1 x1,x4

3, SP5100: PCI 32/33

Memory (Per System Board)

Architecture

Memory module sockets

Memory module capacities

UDDR3-1333

4 Quad Channel Unbuffered DDR3
800/1066/1333

Minimum RAM 2 GB
Maximum RAM 16 GB
Drives (Per System Board)

Hard drives

SATAII (4 channels) support:
* 3.5"HDD x2 (Max Capacity 2 TB per
drive)

e 2.5"HDD x4 (Max Capacity 500 GB
per drive), SSD

Connectors (Per System Board)

Back
NIC
Serial (internal)
USB (through Y-cable)
Video (through Y-cable)
KVM over IP Port
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Video

Video type

Video memory

AST2050
128 MB DDR2 SDRAM

Power

AC power supply (per power supply)
Wattage
Voltage
Heat dissipation

Maximum inrush current

1400 W

200-240 VAC, 50/60 Hz, 9.6 A max
47.65 BTU/hr max

55 A max

Physical

Sled system dimension (with 3.5" HDD)

Standard sled size:
VLP sled size:

Mainboard
Hard drives (3.5")
Hard drive board (3.5")
Sled system dimension (with 2.5" HDD)
Standard sled size:

VLP sled size:

Mainboard
Hard drives (2.5")
Hard drive board (3.5")

613.3 mm x 124 mm x 42.45 mm
(8 sled)

613.3 mm x 124 mm x 27.7 mm
(12 sled)

1
2
1

613.3 mm x 124 mm x 42.45 mm
(8 sled)

613.3 mm x 124 mm x 27.7 mm
(12 sled)

1
4
1
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Chassis

Height
Width
Depth
Weight (loaded: maximum weight)

Weight (empty)

13cm (5.11n.)

44.7 cm (17.6 in.)

75 cm (29.5 in.)

8 sled configuration:
45 kg (99.21 Ibs.)

12 sled configuration:
51.22 kg (112.92 1bs.)

8 sled configuration:
18.3 kg (40.34 1bs.)

12 sled configuration:

19.3 kg (42.55 Ibs.)

Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see the dell.com/environmental_datasheets.

Temperature

Operating

Airflow at maximum fan speed
(CFM) at peak temperature

Airflow at nominal fan speed (CFM)

at nominal temperature

Storage

Relative Humidity
Operating

Storage

16 [ Technical Specifications

10° to 35°C (50°F to 95°F) with a maximum
temperature gradation of 10°C (per hour

140 CFM (8 sled)

285 CFM (12 sled)

40 CFM (8 sled)

60 CFM (12 sled)

—40° to 65°C (40°F to 149°F) with a

maximum temperature gradation of 20°C
per hour

20% to 80% (noncondensing) with a
maximum humidity gradation of 10%
per hour

5% to 95% (noncondensing)



Environmental (continued)

Maximum vibration
Operating
Storage

Maximum shock

Operating

Storage

Altitude
Operating

Storage
Airborne Contaminant Level

Class

0.26 Grms at 5-350 Hz
1.87 Grms at 10-500 Hz for 15 min

One shock pulse in the positive z axis (one
pulse on each side of the system) of 31 G for
2.6 ms in the operational orientation

Six consecutively executed shock pulses in
the positive and negative x, y, and z axes
(one pulse on cach side of the system) of
71 G for up to 2 ms.

Six consecutively executed shock pulses in
the positive and negative x, y, and z axes
(one pulse on each side of the system) of
22 G faired square wave pulse with velocity
change at 200 inches/second

-16 to 3,048 m (50 to 10,000 ft.)

NOTE: For altitudes above 2,950 feet, the
maximum operating temperature s derated to
1°F/550 ft.

16 to 10, 600 m (-50 to 35,000 t.)

G2 or lower as defined by ISA-S71.04-1985
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Poznamky a upozornéni

E4 POZNAMKA: POZNAMKA oznatuje duleité informace, které uzivateli
pomohou v lepSim vyuziti pocCitatového systému.

UPOZORNENI: UPOZORNENI poukazuje na moznost poskozeni
hardwaru nebo ztraty dat v pfipadé nedodrzeni pokynd.

A VAROVANI: VAROVANI upozorfiuje na potencialni nebezpeéi
poskozeni majetku, irazu nebo smrti.

Informace v této publikaci se mohou bez pir‘edchoziho upozornéni zménit.
© 2011 Dell Inc. VSechna prava vyhrazena.

Jakakoli reprodukce téchto materialti bez pisemného povoleni spole¢nosti Dell Inc. je pfisné zakazana.

Ochranné znamky pouzité v tomto textu: Dell™, logo DELL a PowerEdgeTM jsou ochranné znamky
spole¢nosti Dell Inc. AMD®, AMD Phenom"™ a AMD AthlonTMjsou ochranné znamky spole¢nosti
Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft® a Windows® jsou ochranné znamky nebo registrované
ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation v USA a dal$ich zemich. Red Hat™ a Red Hat
Enterprise Linux® jsou registrované ochranné znamky spolecnosti Red Hat, Inc. v USA a dalSich
zemich. SUSE™ je ochranna znamka spole¢nosti Novell Inc. v USA a dalsich zemich. Citrix®, Xen®
aXenServer® jsou registrované ochranné zndmky nebo ochranné znamky spolecnosti Citrix Systems,
Inc. v USA a dalSich zemich. VMware® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti VMware, Inc.
v USA a dalS$ich zemich.

V této publikaci mohou byt pouzity dal$i ochranné znamky a obchodni nazvy s odkazem na spole¢nosti
vlastnici tyto znadmky a ndzvy nebo na jejich produkty. Spole¢nost Dell Inc. nema vlastnické zajmy
viéi ochrannym znamkam a obchodnim nazvim jinym nez svym vlastnim.

Regulatorni model B04S

Bfezen 2011 €. dilu R5VKT Rev. A00



A UPOZORNENI: Umisténi s omezenym pfistupem

Tento server je uren k instalaci pouze na mista s omezenym piistupem, jak jsou
definovana v ¢l. 1.2.7.3 normy IEC 60950-1: 2001, kde plati obé tyto podminky:

*  Piistup mohou ziskat pouze servisni pracovnici nebo uzivatelé, ktefi byli
pouceni o ddvodech omezeni platného pro umisténi a o veskerych
bezpecnostnich opatienich, jez je nutné dodrzovat.

*  Pristup je poskytovan za pouZiti nastroje nebo zamku a klic¢e nebo je jinak
zabezpecen a je fizen piedstavitelem zodpovédnym za toto umisténi.

Instalace a konfigurace

A VAROVANI: Pied provedenim nasledujiciho postupu si prostudujte
bezpecénostni pokyny dodané se systémem a fid'te se jimi.

Rozbaleni systému

Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucasti.

Instalace stojanového reseni s pfistupem
bez naradi

VAROVANI: Pii kazdém zvedani systému pozadejte o asistenci.
Systém nezvedejte sami, vyvarujete se tak mozného zranéni.

A VAROVANI: Systém neni pfipevnén ke stojanu ani ke kolejniékam.
Chcete-li predejit moznosti zranéni osob nebo poskozeni systému,
je treba systém béhem instalace a vyjimani dostate¢né stabilizovat.

A VAROVANI: Chcete-li pfedejit nebezpeéi trazu elektrickym proudem,
je nutné pri instalaci do stojanu pouzit tieti bezpe€nostni zemnici
vodic¢. Stojanové vybaveni musi systému poskytovat dostatecny
prichod vzduchu a zajist’ovat tak dostatec¢né chlazeni.

UPOZORNENI: Pii instalaci kolejniéek do stojanu se &tvercovymi
otvory je dulezité zajistit, aby byl do ¢tvercovych otvort zasunut
ctyrhranny kolik.

UPOZORNENI: Pro spravnou instalaci je nutné, aby byly &tyfhranné
koliky zarovnany s otvory na stojanu.
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1 Oteviete zapadky kolejnic¢ek zatazenim za uvoliiovaci knofliky ve stfedu
zadnich konct kolejni¢ek.

2 Zarovnejte koncovky kolejnicek se svislymi ptirubami stojanu a usad’te
koliky do dolniho otvoru prvniho tvaru U a do horniho otvoru druhého
tvaru U. Usad’te zadni konec kolejnicky tak, aby zapadka zaklapla na misto.

Q POZNAMKA: Kolejnicky Ize pouzit ve stojanech se &tvercovymi i kulatymi
otvory.
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3 Nasad’te na stojan jistici knoflik.

4 Zopakovanim kroku 1 az 3 usad’te a ptipevnéte ke svislé ptirub¢ predni
konec kolejnicky.

Q POZNAMKA: Chcete-li kolejnicky vyjmout, miiZete je uvolnit zatazenim za
uvolnovaci knoflik ve stfedu zadniho konce kolejnicky.
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Instalace systému

tému

r v

éni Sasi sys

Vyprazdn

Vyjméte ze systému jednotky zdroji napajeni. Odpojte napajeci kabely od

jednotek zdrojii napajeni.

1

2 Vytahnéte rukojet’ jednotek zdroji napajeni.

Instalace a konfigurace
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3 Zatla¢te uvoliovaci zapadku smérem dolt @.

4 Vytahnéte jednotky zdrojii napajeni ze systému @.

5 Zatlaéte uvoliiovaci zapadku smérem doli @. Vytahnéte sanky ze
systému @.

Instalace a konfigurace

25



Instalace systému do stojanu

VAROVANI: Pfi kazdém zvedani systému pozadejte o asistenci.
Systém nezvedejte sami, vyvarujete se tak mozného zranéni.

1 Zasuiite systém do stojanu.
2 Pokud je namontovan stabiliza¢ni piepravni drzak Sasi (volitelny), vyjméte
jej ze stojanu.
Q POZNAMKA: Chcete-li pfepravovat systémy jiz nainstalované ve stojanu,
zajistéte, aby byly tyto dva stabilizacni pfepravni drzaky Sasi (volitelné)
spravné namontovany.

3 Pomoci Sroubkd s roznytovanym koncem upevnéte ouska na systému k
predni ¢asti stojanu.

4 Nainstalujte zajist’ovaci svorku na pfirubu a pfipevnéte ji pomoci
Sroubkii M5.

Q POZNAMKA: Dbejte na to, aby byl spravné usazen uvoliiovaci
mechanismus zapadky.
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ému

t
Zasuiite jednotky zdroji napajeni do systému, dokud nebudou zarovnany s

e

éni sys

Zapln

1

klapne uvolniovaci zapadka.

M

Sasi a neza

jednotek zdroji napajeni.

2 Zaviete rukojet’

27
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3 Zapojte napajeci kabely $asi do jednotek zdroji napajeni.

Q POZNAMKA: Spravna konfigurace integralnich napajecich kabell $asi a
soketl PSU je znazornéna na nasleduijici ilustraci.

PSU1 PSU2

BZLL

‘o' L 9,

\
PSU1  PSU2

28 | Instalace a konfigurace



4 Nainstalujte sariky. Zasurite sanky do systému, dokud nebudou zarovnany s
Sasi a nezaklapne uvoliiovaci zapadka.

Konektor na pfedni strané systému je oznacen ikonou znazoriujici, jaky kabel Ize
zapojit. Piipojte klavesnici, my$ nebo monitor (volitelné).
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Pripojeni napajecich kabelu

1 Na zadni strané systému piipojte hlavni napajeci kabely do soketl napajeni
systému.

AC Port 2

AC Port 1

2 Poté zasunte druhy konec napajecich kabeld do uzemnéné elektrické zasuvky
nebo je pripojte k samostatnému zdroji napajeni, naptiklad ke zdroji
neprerusitelného napajeni (UPS) nebo jednotce rozvadéce (PDU).

g POZNAMKA: Port AC 1 poskytuje napajeni soketu PSU1, port AC 2
poskytuje napajeni soketu PSU2. DalSi informace najdete v kroku 3 v Casti
Zaplnéni systému.

Zapnuti systému

Po ptipojeni ke zdroji napéjeni se systém zapne automaticky. Dalsi informace
najdete v Privodci pouzitim ovladace BMC (Baseboard Management Controller)
na adrese support.dell.com/manuals.
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Dokonéeni nastaveni operaéniho systému

Chcete-li provést prvni instalaci opera¢niho systému, postupujte podle
dokumentace k instalaci a konfiguraci operacniho systému. Nez zacnete s instalaci
hardwaru ¢i softwaru, ktery nebyl zakoupen spoleéné se systémem, ujistéte se,

Ze je nainstalovan operacni systém.

Podporované operacni systémy
*  Microsoft Windows Server 2008 R2, edice Enterprise (64bitovy)
*  Microsoft Windows HPC 2008 R2
*  Microsoft HyperV
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64bitovy)
*  SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (64bitovy)
* Citrix XenServer 5.6, edice Enterprise

Q POZNAMKA: Nejnoveéjsi informace o podporovanych operaénich
systémech naleznete na webu support.dell.com.

Dalsi uzitecné informace

A VAROVANI: Prostudujte si informace o bezpec¢nosti a predpisech,
které byly dodany se systémem. Informace o zaruce jsou soucasti
tohoto dokumentu nebo jsou prilozeny samostatné.

V Prirucce majitele hardwaru najdete informace o funkcich systému, feSeni potizi
a vyménach soucasti. Tento dokument je k dispozici na adrese
support.dell.com/manuals.

Dalsi informace najdete v Priivodci pouzitim ovladace BMC (Baseboard

Management Controller) na adrese support.dell.com/manuals.

ﬂ POZNAMKA: Vzdy nejprve zkontrolujte a protéte aktualizace uvedené
na adrese support.dell.com, protozZe tyto aktualizace €asto nahrazuji
informace v ostatnich dokumentech.
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Technickeé specifikace

Procesor (na kazdou
zakladni desku)

Typ procesoru

AMD Phenom II 910e: 2,6 GHz, 4jadrovy
AMD Athlon II 610E: 2,4 GHz, 4jadrovy
AMD Athlon II 260U: 1,6 GHz, 2jadrovy

Rozsifovaci sbérnice (na kazdou
zakladni desku)

Typ sbérnice

Interni sbérnice PCle

Konektor PCI-E x1 pro signal postranniho
pasma

1, SR5650 (GPP3): PCI-E x2, x1, x1, x1,
x1, x4

3, SP5100: PCI 32/33

Pamét’ (na kazdou zakladni desku)

Architektura

Sloty pro pamét’ové moduly

Kapacity pamét’ovych modult
Minimum paméti RAM
Maximum paméti RAM

UDDR3-1333

4 ¢tytkanalové DDR3 bez vyrovnavaci
paméti s taktovaci frekvenci
800/1066/1333 MHz

2GB
16 GB

Jednotky (na kazdou zakladni
desku)

Pevné disky

32 | Technické specifikace

Podpora diska SATAII (4 kanaly):
* Dva 3,5palcové pevné disky (maximalni
kapacita 2 TB na kazdy disk)
o Ctyfi 2,5palcové pevné disky SSD
(maximalni kapacita 500 GB na kazdy
disk)



Konektory (na kazdou zakladni
desku)

Vzadu
Sit’ové
Sériovy (interni)
USB (prostiednictvim rozdvojky)
Video (prostiednictvim rozdvojky)

Port KVM pres IP

Video

Typ grafiky

Graficka pamét’

AST2050
128 MB DDR2 SDRAM

Napajeni

Stéidavy proud (na jeden napajeci zdroj)
Vykon
Napéti
Odvod tepla

Maximalni narazovy proud

1400 W

200-240 V sti.; 50/60 Hz; maximalné 9,6 A

Maximalné 47,65 BTU/hod.
55A

Rozméry

Rozmeéry saikového systému
(s 3,5palcovymi pevnymi disky)

Standardni rozméry sanék:
Rozmeéry nizkoprofilovych (VLP)
sanek:

Zékladni deska

Pevné disky (3,5 palce)

Deska s pevnymi disky (3,5 palce)

613,3 x 124 x 42,45 mm (8 sanky)
613,3 x 124 x 27,7 mm (12 sanky)

Technické specifikace
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Rozméry (pokracovani)

Rozméry sankového systému
(s 2,5palcovymi pevnymi disky)

Standardni rozméry sanék:

Rozmeéry nizkoprofilovych (VLP)
sanek:

613,3 x 124 x 42,45 mm (8 sanky)
613,3 x 124 x 27,7 mm (12 sanky)

Zékladni deska 1
Pevné disky (2,5 palce) 4
Deska s pevnymi disky (3,5 palce) 1

Sasi
Vyska 13 cm
Sitka 44,7 cm
Hloubka 75 cm

Hmotnost (maximalni pfi zaplnéni)

Hmotnost (prazdné)

| Technické specifikace

Konfigurace s 8 satikami:
45 kg

Konfigurace s 12 sarikami:
51,22 kg

Konfigurace s 8 sarikami:
18,3 kg

Konfigurace s 12 sankami:
19,3 kg



Prostredi

POZNAMKA: Dal$i informace o méfenych udajich prostiedi najdete pro
jednotlivé systémové konfigurace na adrese
dell.com/environmental_datasheets.

Teplota

Provozni

Proudéni vzduchu pti maximalni
rychlosti ventilatoru pfi §pickové
teploté

Proudéni vzduchu pii nominalni
rychlosti ventilatoru pfi nominalni
teploté

Skladovaci

Relativni vlhkost

Provozni

Skladovaci
Maximalni vibrace

Provozni

Skladovaci
Maximalni raz

Provozni

Skladovaci

10 az 35 °C s maximalnim naristem teploty o
10 °C za hodinu

140 CFM (8 saiiky)
285 CFM (12 séiiky)

40 CFM (8 saiky)
60 CFM (12 sériky)

-40 az 65 °C s maximalnim nartstem teploty o
20 °C za hodinu

20 az 80 % (bez kondenzace) s maximalnim
nartstem vlhkosti 0 10 % za hodinu

5 az 95 % (bez kondenzace)

0,26 g pii 5-350 Hz
1,87 g pti 10-500 Hz po dobu 15 minut

Jeden razovy impuls v kladné ose z (jeden
impuls na kazdé strané systému) o sile 31 G
v délce do 2,6 ms v provozni orientaci

Sest po sob& jdoucich razovych impulsi v
kladné i zaporné ose X, y a z (jeden impuls na
kazdé strané systému) o sile 71 G v délce do
2 ms

Sest po sob& jdoucich razovych impulsi v
kladné i zaporné ose X, y a z (jeden impuls na
kazdé strané systému) o sile 22 G pro impuls s
prabéhem sladéné obdélnikové viny se zmeénou
rychlosti 5,08 m/s
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Prostredi (pokracovani)

Nadmoi'ska vyska

Provozni

Skladovaci
Uroven znec€isténi vzduchu

Ttida
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-16 az3 048 m

POZNAMKA: V nadmofskych vyskach
nad 900 metrd je maximalni provozni
teplota snizena o 1 °C na kazdych

300 metrd.

-16 az 10 600 m

G2 nebo nizsi dle normy ISA-S71.04-1985
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Remarques, précautions et avertissements

% REMARQUE : une remarque indique des informations importantes qui peuvent
aider |'utilisateur a mieux utiliser son ordinateur.

A PRECAUTION : une précaution indique un risque d'endommagement du matériel
ou de perte de données en cas de non respect des instructions.

A AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du
matériel, de blessures corporelles ou méme de mort.

Les informations contenues dans cette publication sont sujettes & modification sans préavis.
© 2011 Dell Inc. tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque maniére que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL et PowerEdgeTM sont des marques

de Dell Inc. AMD®, AMD Phenom"" et AMD Athlon"" sont des marques d'Advanced Micro
Devices, Inc. Mlcrosoft et Windows® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft
Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Red Hat® et Red Hat Enterprise Linux® sont des
marques déposées de Red Hat, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. SUSE™ est une marque
de Novell Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. C1tr1x‘> Xen® et XenServer® sont des marques
déposées ou des marques de Citrix Systems, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. VMware®
est une marque déposée ou une marque de VMware, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent étre utilisés dans ce document pour faire référence
aux entités revendiquant la propriété de ces marques ou de ces noms de produits. Dell Inc. rejette tout
intérét propriétaire dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

Modele réglementaire B04S

Mars 2011 N/P RS5VKT Rév. A0D



A PRECAUTION : lieux a accés restreint

Ce serveur est congu pour étre installé uniquement dans des licux a acces
restreint tels que définis dans CI. 1.2.7.3 du document IEC 60950-1: 2001,
ot les deux conditions suivantes s'appliquent :

*  Seuls peuvent avoir acces le personnel d'entretien et les utilisateurs qui ont
¢été informés des motifs des restrictions appliquées au lieu et des
précautions a prendre.

* Llacces, qui se fait par l'intermédiaire d'un outil ou d'un verrou et
d'une clé, ou par d'autres moyens de sécurité, est controlé par le
responsable en charge du licu.

Installation et configuration

A AVERTISSEMENT : avant de commencer la procédure suivante, lisez les
consignes de sécurité fournies avec le systeme. Respectez ces consignes.

Déballage du systeme

Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément.

Installation sans outil des rails

A AVERTISSEMENT : demandez toujours de I'aide avant de soulever le systéme.
N'essayez pas de le soulever seul, car vous risqueriez de vous blesser.

A AVERTISSEMENT : le systéme n'est fixé ni au rack ni aux rails. Vous devez le
soutenir correctement au cours de l'installation et du retrait pour éviter de
I'endommager ou de vous blesser.

A AVERTISSEMENT : afin d'éviter un éventuel choc électrique, assurez-vous de
disposer d'un troisieme conducteur de mise a la terre pour l'installation du rack.
L'équipement du rack doit assurer un flux d'air suffisant pour bien refroidir le
systeme.

PRECAUTION : lorsque vous installez des rails dans un rack  trous carrés,
vérifiez que les taquets de fixation a téte carrée glissent bien dans les trous
carrés.

A PRECAUTION : pour une installation correcte, les embouts carrés doivent étre
alignés avec les montants du rack.
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1 Pour ouvrir les rails, appuyez sur les boutons d'éjection des loquets situé au
milieu des embouts.

2 Alignez les embouts des rails avec les collerettes verticales pour que les
taquets de fixation s'insérent dans le trou du bas de la premiére unité en U
et le trou du haut de la deuxieme unité en U. Clissez l'arriere du rail
jusqu'a enclenchement du loquet.

Q REMARQUE : les rails peuvent étre utilisés a la fois dans des racks a trous carrés
et a trous ronds.

40 [ Installation et configuration



3 Insérez I'écrou a cage sur le rack.

4 Répétez les opérations de 1 a4 pour positionner et fixer 'embout avant sur
la collerette verticale.

g REMARQUE : pour retirer les rails, appuyez sur le bouton d'éjection du loquet situé
au milieu de I'embout et dégagez les rails un par un.
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Installation du systeme

Vider le chassis du systeme

Débranchez le cable d'alimentation du bloc d'alimentation.

1

2 Tirez la poignée du bloc d'alimentation.

Installation et configuration
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3 Appuyez sur le loquet d'éjection @.

4 Retirez le bloc d'alimentation du systeme @.
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Installer le systeme dans le rack

& AVERTISSEMENT : demandez toujours de I'aide avant de soulever le systéme.
N'essayez pas de le soulever seul, car vous risqueriez de vous blesser.

1 Clissez le systeme dans le rack.

2 Sile support d'expédition du stabilisateur de chéssis (en option) est
présent, retirez-le du rack.

4 REMARQUE : avant de transporter des systémes déja installés dans le rack,
assurez-vous que les deux supports d'expédition du stabilisateur de chassis
(en option) sont en place.

3 Serrez les vis a serrage & main afin de fixer les pattes du systéme a l'avant
du rack.

4 Installez le support d'arrét sur le montant et fixez-le a l'aide de vis M5.

Q REMARQUE : assurez-vous que le mécanisme d'éjection du loquet est bien
en place.
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Equiper le systeme

le chissis et que les verrous des loquets d'éjection.

A

Poussez le bloc d'alimentation dans le systéme jusqu'a ce qu'il soit au
méme niveau que

1

alimentation.

2 Rabattez la poignée du bloc d

45
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3 Branchez le cable d'alimentation du chassis sur le bloc d'alimentation.

E4 REMARQUE : Ia configuration correcte des cables d'alimentation en CA sur
les connecteurs des unités d'alimentation est présentée ci-dessous.

PSU1 PSU2

Do

‘0

\ \
PSU1  PSU2
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Installez les plateaux. Poussez le plateau dans le systéme jusqu'a ce qu'il

soit au méme niveau que le chissis et que les verrous des loquets
d'éjection.

Le connecteur situé a I'avant de votre systéeme comporte une icone indiquant

quel cable brancher. Connectez un clavier, une souris ou un moniteur
(facultatif).
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Connexion des cables d'alimentation

1 Alarriere du systéme, branchez le cable d'alimentation secteur au
connecteur d'alimentation du systeme.

d

AC Port 2

AC Port 1

2 Branchez ensuite I'autre extrémité des cables d'alimentation sur une prise
de courant mise a la terre ou sur une source d'alimentation autonome
(onduleur ou unité de distribution de l'alimentation).

Q REMARQUE : le port AC Port 1 alimente I'unité PSU1, tandis que le port AC Port 2
alimente I'unité PSU2. Pour plus d'informations, voir |'étape 3 de la section Equiper
le systéme.

Mise sous tension du systeme

Lorsqu'il est connecté a une source d'alimentation, le systeme s'allume
automatiquement. Consultez le manuel d'utilisation des contréleurs de gestion
de la carte mere a I'adresse support.dell.com/manuals.
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Finalisation de l'installation du systeme
d'exploitation

Voir la documentation relative a l'installation et 4 la configuration du systeme
d'exploitation si vous installez celui-ci pour la premiere fois. Veillez a installer
le systeme d'exploitation avant tout élément matériel ou logiciel acheté
séparément.

Systemes d'exploitation pris en charge

Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition Release 2 (64 bits)
Microsoft Windows HPC 2008 Release 2

Microsoft HyperV

Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64 bits)

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (64 bits)

Citrix XenServer Enterprise Edition 5.6

REMARQUE : pour obtenir les informations les plus récentes sur les systémes
d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site support.dell.com.
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Autres informations utiles

A AVERTISSEMENT : voir les informations sur la sécurité et les réglementations
fournies avec votre systeme. Les informations sur la garantie se trouvent dans ce
document ou dans un document distinct.

Consultez le Manuel du propriétaire pour obtenir des informations sur les
fonctionnalités, le dépannage et le remplacement des composants du
systeme. Il est disponible en ligne sur le site support.dell.com/manuals.

Consultez le manuel d'utilisation des contréleurs de gestion de la carte mére a
l'adresse support.dell.com/manuals.
Q REMARQUE : vérifiez toujours si des mises a jour sont disponibles et lisez-les en

premier, car elles remplacent souvent les informations contenues dans les autres
documents.
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Caractéristiques techniques

Processeur (par carte systéme)

Type de processeur

AMD Phenom 11910, 2,6 GHz, 4 cocurs
AMD Athlon II 610E, 2,4 GHz, 4 cocurs
AMD Athlon 11 260U, 1,6 GHz, 2 cceurs

Bus d'extension (par carte systéme)

Type de bus

Bus PCle interne

Connecteur PCI-E x1 pour signal a
bande latérale

1, SR5650(GPP3) : PCI-E
x2,x1,x1,x1 x1 x4

3, SP5100 : PCI 32/33

Mémoire (par carte systeme)

Architecture

Connecteurs de barrettes de mémoire

Capacité des barrettes de mémoire
RAM minimale
RAM maximale

UDDR3-1333

4 DDR3 sans tampon a 4 canaux
800/1066/1333

2 Go
16 Go

Disques (par carte systéeme)

Disques durs

Disques SATAII (4 canaux) pris en
charge :

* 2 disques HDD 3,5 po (Capacité max
2 To par disque)

* 4 disques HDD 2,5 po (Capacité max
500 Go par disque), SSD
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Connecteurs (par carte systeme)

Arricre
Carte réseau 2
Série (interne) 1
USB (par céble en Y) 2
Vidéo (par cible en Y) 1
KVM sur port IP 1
Vidéo
Type de vidéo AST2050

Mémoire vidéo

SDRAM DDR?2 128 Mo

Alimentation

Alimentation secteur (par bloc
d'alimentation)

Puissance
Tension
Dissipation thermique

Courant d'appel maximal

1400 W

200-240 VCA, 50/60 Hz, 9,6 A max
47,65 BTU/h max

55 A max

Caracteéristiques physiques
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Dimension du systeme de platcaux
(avec disque HHDD 3,5 po)

Taille de plateau standard :
Taille de plateau VLP:

Carte mere
Disques durs (3,5 po)
Carte de disque dur (3,5 po)

Dimension du systéme de platcaux
(avec disque HDD 2,5 po)

Taille de plateau standard :

Caractéristiques techniques

613,3 mm x 124 mm x 42,45 mm
(8 platcaux)

613,3 mm x 124 mm x 27,7 mm
(12 plateaux)

1
2
1

613,3 mm x 124 mm x 42,45 mm
(8 platcaux)



Vidéo

Taille de plateau VLP:

Carte mere
Disques dur (2,5 po)
Carte de disque dur (3,5 po)

613,3 mm x 124 mm x 27,7 mm
(12 platcaux)

1
4
1

Chassis
Hauteur 13 cm (5,1 po)
Largeur 44,7 cm (17,6 po)
Profondeur 75 cm (29,5 po)

Poids (chargé : poids maximal)

Poids (vide)

Configuration a 8 plateaux :
45 kg (99,21 1b)

Configuration a 12 plateaux :
51,22 kg (112,92 1b)

Configuration a 8 platecaux :
18,3 kg (40,34 1b)

Configuration a 12 plateaux :
19,3 kg (42,55 1b)

Caractéristiques techniques
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Environnement

REMARQUE : pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation liées &
des configurations spécifiques, voir dell.com/environmental_datasheets.

Température

En fonctionnement

Débit d'air a la vitesse maximale
de ventilation et a la température
maximale

Débit d'air a la vitesse nominale
de ventilation et a la température
nominale

Stockage

Humidité relative

En fonctionnement

Stockage
Tolérance maximale aux vibrations
En fonctionnement

Stockage
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De 10 435 °C (de 50 2 95 °F) avec un
gradient thermique maximal de 10 °C
par heure

140 PCM (8 plateaux)
285 PCM (12 plateaux)

40 PCM (8 plateaux)
60 PCM (12 plateaux)

De -40 4 65 °C (de 40 a 149 °F) avec

un gradient thermique maximal de 20 °C
par heure

De 20 a 80 % (sans condensation) avec
un gradient d'humidité maximal de 10 %
par heure

De 5295 % (sans condensation)

0,26 Grms a 5-350 Hz

1,87 Grms avec un balayage de 10 a 500 Hz
pendant 15 minutes



Environnement (suite)

Choc maximal

En fonctionnement

Stockage

Altitude

En fonctionnement

Stockage
Contaminants en suspension dans l'air

Classe

Une impulsion de choc de 31 G de chaque
coté du systeme, pendant 2,6 ms sur l'axe z
positif (systeme installé dans la position de
fonctionnement)

Six chocs conséeutifs de 71 G pendant un
maximum de 2 ms en positif et négatif sur
les axes x, y et z (unc impulsion de chaque
coté du systeme)

Six chocs conséeutifs sur les axes x, y et z en
positif et négatif (unc impulsion de chaque

coté du systeme) d'impulsion d'onde carrée

de 22 G avec un changement de vitesse de

508 cm/s

-16 23 048 m (-50 a 10 000 pieds)

REMARQUE : pour les altitudes supérieures a
900 metres, la température maximale

de fonctionnement est réduite de

1° C/ 300 métres.

-16 2 10 600 m (-50 a 35 000 pieds)

G2 ou inférieure selon la norme

ISA-S71.04-1985
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Erste Schritte mit dem System
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Anmerkungen, Vorsichtshinweise und
Warnungen

% ANMERKUNG: Ein Hinweis macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit
denen Benutzer das System besser einsetzen kénnen.

A VORSICHTSHINWEIS: Ein Vorsichtshinweis macht darauf aufmerksam, dass bei
Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschadigung der Hardware oder ein
Verlust von Daten droht.

A WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen
hingewiesen, die materielle Schéden, Verletzungen oder sogar den Tod von
Personen zur Folge haben kdnnen.

Irrtiimer und technische Anderungen sind vorbehalten.
© 2011 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Reproduktion dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc.
strengstens untersagt.

Marken in diesem Text: Dell", das DELL Logound PowerEdgeTM sind Marken von Dell Inc. AMD®,
AMD Phenom'" und AMD Athlon"" sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft® und
Windows® sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder
anderen Landern. Red Hat® und Red Hat Enterprise Linux® sind eingetragene Marken von Red Hat,
Inc. in den USA und/oder anderen Landern. SUSE™ ist eine Marke von Novell, Inc. in den USA und
anderen Léndern. Citrix®, Xen® und XenServer® sind eingetragene Marken oder Marken von Citrix
Systems, Inc. in den USA und/oder anderen Landern. VMware™ ist eine eingetragene Marke von
VMware, Inc. in den USA oder anderen Lindern.

Alle anderen in dieser Publikation méglicherweise verwendete Marken und Handelsbezeichnungen
beziehen sich entweder auf die entsprechenden Hersteller und Firmen oder auf deren Produkte.
Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der
eigenen.

Genormtes Modell B04S

Miarz2011  Teilenr. RSVKT Rev. A00



A VORSICHTSHINWEIS: Standort mit Zugangsbeschriinkung

Dieser Server ist ausschlieflich fiir eine Installation in Standorten mit
eingeschrinktem Zugriff vorgesehen, wie es in Cl. 1.2.7.3 von
IEC 60950-1: 2001 definiert wurde, wo diese beiden Bedingungen gelten:

*  Zugang durfen nur Servicemitarbeiter oder Benutzer erhalten, die iiber die
Griinde fir die Einschrinkungen hinsichtlich des Standorts und tber alle
notwendigen VorsichtsmaBnahmen unterrichtet sind.

*  Der Zugang erfolgt durch die Nutzung ecines Werkzeugs, einer Sperre,
eines Schlissels oder anderer Sicherungsvorrichtungen und wird durch
die fiir den Standort zustindige Dienststelle kontrolliert.

Installation und Konfiguration

WARNUNG: Lesen und befolgen Sie vor dem Ausfiihren der folgenden Schritte
die Sicherheitshinweise fiir das System.

Auspacken des Systems

Entnehmen Sie das System der Verpackung und identifizieren Sie die
cinzelnen Komponenten.

Installation der Schienenvorrichtung (ohne
Werkzeug)

A WARNUNG: Beim Anheben des Systems sollten Sie sich stets von anderen helfen
lassen. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie nicht versuchen, das System
allein zu bewegen.

A WARNUNG: Das System ist nicht am Rack oder an den Schienen befestigt. Um
Verletzungen und Schiaden am System zu vermeiden, miissen Sie das System beim
Installieren und Entfernen ausreichend unterstiitzen.

A WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, wird fiir die
Rack-Installation ein Schutzerdungsleiter (dritter Anschlussdraht) benétigt. Die
Rack-Ausriistung muss geniigend Lufthbewegung um das System ermdglichen, um
eine ausreichende Kiihlung aufrechtzuerhalten.
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A VORSICHTSHINWEIS: Beim Installieren von Schienen in einem Rack mit
Vierkantlochern muss darauf geachtet werden, dass die Vierkantzapfen in die

Locher eingreifen.

VORSICHTSHINWEIS: Fiir eine ordnungsgeméRe Installation miissen die
Vierkantbolzen biindig mit den Rackstiitzen abschlieRen.

1 Zichen Sie an den Verriegelungsklinken mitten auf den Endstiicken,
um die Schienenverriegelungen zu 6ffnen.
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2 Richten Sie die Endstiicke der Schienen so an den vertikalen
Rackflanschen aus, dass die Zapfen in das untere Loch der ersten
Befestigungseinheit und das obere Loch der zweiten Befestigungseinheit
eingreifen. Befestigen Sie das hintere Ende der Schiene, bis die Sperrklinke
einrastet.

Q ANMERKUNG: Die Schienen lassen sich sowohl in Racks mit Vierkant- als auch
mit Rundléchern verwenden.

558 58 558 555
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3 Bringen Sie die Kifigmutter am Rack an.

4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um das vordere Endstiick am
vertikalen Flansch zu positionieren und zu befestigen.

Q ANMERKUNG: Um die Schienen zu entfernen, ziehen Sie an der
Verriegelungsklinke mitten auf dem Endstiick und ldsen Sie die einzelnen Schienen.
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Installation des Systems
Entleeren des Systemgehauses

Zichen Sie das Netzstromkabel vom Netzteil ab.

1

2 Zichen Sie den Netzteilgriff heraus.
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3 Dricken Sie auf die Sperrklinke @.

4 Zichen Sie das Netzteil aus dem System @.

5 Driicken Sie die Sperrklinke nach unten @ und zichen Sie den Schacht
aus dem System @.

Installation und Konfiguration
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Installieren Sie das System im Rack.

A WARNUNG: Beim Anheben des Systems sollten Sie sich stets von anderen helfen
lassen. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie nicht versuchen, das System
allein zu bewegen.

Schieben Sie das System in das Rack.

2 Entfernen Sie gegebenenfalls die Sicherungsklammer zur
Gehiusestabilisierung (optional) vom Rack.
Q ANMERKUNG: Wenn Sie bereits im Rack installierte Systeme transportieren,

stellen Sie sicher, dass die zwei Sicherungsklammern zur Geh&usestabilisierung
(optional) angebracht sind.

3 Zichen Sie die selbstsichernden Fligelschrauben fest, um das System vorn
an den Seiten am Rack zu sichern.

4 Bringen Sie die Arretierklammer an der Stiitze an und sichern Sie sie mit
M5-Schrauben.

Q ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich, dass der Verriegelungsmechanismus
richtig eingerastet ist.
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Bestiicken des Systems

Schieben Sie das Netzteil in das System, bis es bindig mit dem Gehiuse

und den Verriegelungen der Freigabehebel abschliefit.

1

2 Schliefen Sie den Netzteilgriff.

>
7\
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3 Stecken Sie das Gehiusenetzkabel in das Netzteil.

!&”'/{ //"0\ 4 4 y S
M C A .:,/ / / P 7

Q ANMERKUNG: Die folgende Abbildung zeigt die richtige Konfiguration
der eingebauten Gehdusenetzkabel zu den Steckdosen des Netzteils.

PSU1 PSU2

o iy
o I 8T
© _‘.N

e

][R
2l

PSUT  PSU2
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4 Setzen Sie die Schichte ein. Schieben Sie den Schacht in das System,
bis er biindig mit dem Gehéuse und den Verriegelungen der Freigabehebel
abschlief3t.

Der Anschluss an der Vorderseite des Systems ist mit einem Symbol
gekennzeichnet, das angibt, welches Kabel einzustecken ist. Schliefien Sie
eine Tastatur, eine Maus oder einen Bildschirm an (optional).
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AnschlieBen der Netzstromkabel

1 Verbinden Sie das Netzstromkabel mit der Steckdose auf der Riickseite
des Systems.

AC Port 2

AC Port 1

2 Verbinden Sie das andere Ende des Netzstromkabels mit einer geerdeten
Steckdose oder einer separaten Spannungsquelle, etwa einer
unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einem Stromverteiler.

Q ANMERKUNG: Der AC-Port 1 versorgt das erste Netzteil (PSU1) mit Strom, der AC-
Port 2 versorgt das zweite Netzteil (PSU2). Weitere Informationen erhalten Sie unter
Schritt 3 von Bestiicken des Systems.

Einschalten des Systems

Wenn das System an cine Stromquelle angeschlossen ist, wird es automatisch
cingeschaltet. Weitere Hinweise finden Sie im Using the Baseboard
Management Controller Guide (Handbuch fiir die Verwendung des
Baseboard-Management-Controllers) unter support.dell.com/manuals.
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AbschlieBen des Betriebssystem-Setups

Wenn Sie das Betriebssystem erstmals installieren, finden Sie weitere
Hinweise in der Dokumentation zur Installation und Konfiguration des
Betriebssystems. Das Betriebssystem muss installiert sein, bevor Sie andere,
nicht zusammen mit dem System erworbene Hardware oder Software
installieren.

Unterstiitzte Betriebssysteme
*  Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition Release 2 (64-Bit)
*  Microsoft Windows HPC 2008 Release 2
*  Microsoft HyperV
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64-Bit)
* SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (64-Bit)
*  Citrix XenServer Enterprise Edition 5.6

Q ANMERKUNG: Aktuelle Informationen zu den unterstiitzten Betriebssystemen
erhalten Sie unter support.dell.com.

Weitere niitzliche Informationen

A WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriebshestimmungen, die mit
dem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kdnnen als separates
Dokument beigelegt sein.

Im Hardware-Benutzerhandbuch finden Sie Informationen tiber Systemfunk-
tionen, Fehlerbehebung und den Austausch von Komponenten.
Dieses Dokument ist unter support.dell.com/manuals verfigbar.

Weitere Hinweise finden Sie im Using the Baseboard Management Controller
Guide (Handbuch fiir die Verwendung des Baseboard-Management-
Controllers) unter support.dell.com/manuals.

Q ANMERKUNG: Wenn aktualisierte Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer
zuerst, denn friihere Informationen werden damit gegebenenfalls ungiiltig.
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Technische Daten

Prozessor (je Systemplatine)

Prozessortyp AMD Phenom 1T 910e mit 2,6 GHz, Quad-Core
AMD Athlon IT 610E mit 2,4 GHz, Quad-Core
AMD Athlon II 260U mit 1,6 GHz, Dual-Core

Erweiterungsbus (je Systemplatine)

Bustyp PCI-E x1-Anschluss fiir Seitenband-Signal
Interner PCle-Bus 1, SR5650(GPP3): PCI-E x2,x1,x1 x1,x1,x4
3, SP5100: PCI 32/33

Speicher (je Systemplatine)

Architektur UDDR3-1333

Speichermodulsockel 4 ungepufferte Quad Channel-fihige DDR3
800/10066/1333

Kapazitit der Speichermodule

RAM (mindestens) 2 GB

RAM (héchstens) 16 GB

Laufwerke (je Systemplatine)

Festplattenlaufwerke SATAII-Unterstiitzung (4 Kanile):

* 3 5-Zoll-Festplattenlaufwerk x2
(max. Kapazitit: 2 TB je Laufwerk)

* 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk x4
(max. Kapazitit: 500 GB je Laufwerk),
SSD-Laufwerk

Anschliisse (je Systemplatine)

Riickseite
NIC
Seriell (intern)
USB (iiber Y-Kabel)
Video (iiber Y-Kabel)
KVM tiber IP-Port

—_— = N — N
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Grafikkarte

Grafikkartentyp AST2050
Grafikspeicher 128 MB DDR2 SDRAM
Leistung

Wechselstromversorgung (je Netzteil)

Leistung

Spannung

Wirmeabgabe

Maximaler Einschaltstrom

1400 W

200-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz,
maximal 9,6 A

Maximal 47,65 BTU/h
Maximal 55 A

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen des Schachtsystems
(mit 3,5-Zoll-Festplatte)

Standardschachtgrofie:
VLP-Schachtgrofie:

Hauptplatine
Festplattenlaufwerke (3,5 Zoll)
Festplattenplatine (3,5 Zoll)

Abmessungen des Schachtsystems
(mit 2,5-Zoll-Festplatte)

Standardschachtgrofie:

VLP-Schachtgréfe:

Hauptplatine
Festplattenlaufwerke (2,5 Zoll)
Festplattenplatine (2,5 Zoll)
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613,3 mm x 124 mm x 42,45 mm
(8 Schiichte)

613,3 mm x 124 mm x 27,7 mm
(12 Schiichte)

1
2
1

613,3 mm x 124 mm x 42,45 mm
(8 Schiichte)

613,3 mm x 124 mm x 27,7 mm
(12 Schichte)

1
4
1



Gehause

Hohe
Breite
Tiefe

Gewicht (besttickt:
Maximalgewicht)

Gewicht (leer)

13 cm

447 cm

75 cm

Konfiguration mit 8 Schiichten:
45 kg

Konfiguration mit 12 Schichten:
51,22 kg

Konfiguration mit § Schichten:
18,3 kg

Konfiguration mit 12 Schichten:

19,3 kg

Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen fiir bestimmte
Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur

Betrieb

Luftstrom bei maximaler
Liifterdrehzahl (CFM) und
Hochsttemperatur

Luftstrom bei maximaler
Liifterdrehzahl (CFM) und

Nenntemperatur

Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit
Betricb

Lagerung

10° bis 35 °C mit einer maximalen
Temperaturdnderung von 10 °C pro Stunde

140 CFM (8 Schiichte)
285 CFM (12 Schiichte)

40 CFM (8 Schiichte)
60 CFM (12 Schiichte)

-40 bis 65 °C mit einer maximalen
Temperaturinderung von 20 °C pro Stunde

20 % bis 80 % (nicht kondensierend) mit
einer maximalen Anderung der
Luftfeuchtigkeit von 10 % pro Stunde

5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
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Umgebungsbedingungen (fortgesetzf)

Zulissige Erschiitterung
Betrieb
Lagerung

Zulissige StoBeinwirkung

Betrieb

Lagerung

Hohe iiber NN
Betrieb

Lagerung
Luftverschmutzungsklasse

Klasse

14 | Technische Daten

0,26 g (eff.) bei 5-350 Hz
1,87 g (eff.) bei 10-500 Hz, 15 Min. lang

Fin Stof} von 31 g in positiver Z-Richtung
(ein Stof auf jeder Seite des Systems) iiber
einen Zeitraum von 2,6 ms in der
Betriebsausrichtung.

Sechs nacheinander ausgefiihrte Stéfe mit
71 g von bis zu 2 ms Dauer in positiver und
negativer X-, Y- und Z-Richtung (ein Stof
auf jeder Seite des Systems)

Sechs nacheinander ausgefiihrte Stofe
mit 22 g (geglitteter Rechteckpuls) mit
Geschwindigkeitsinderung von bis zu
508 cm/s in positiver und negativer X-, Y-
und Z-Richtung (ein Stof auf jeder Seite
des Systems)

-16 bis 3.048 m

ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter
verringert sich die maximale
Betriebstemperatur um 1 °C/300 m.

-16 bis 10.600 m

G2 oder niedriger gemif ISA-S71.04-1985
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2NMEIWOEIG, E1I00TTOINOEIS KAl TTPOCOXEG

% ZHMEIQZH: Mia onugiwon utrodsikviel anuavTiKEG TTANPOpopieg TTou Ba
BonBrigouv To XpPNoTN va XPNOCIKOTTIOINCEI KAAUTEPA TO GUCTNUA UTTOAOYIOTH.

MPOXZOXH: H rpoooxn utrodeikvuel SuvnTiKA {NUIA 0TO UAIKG 1)
atmmwAela Sedopévwy, av dev akoAouBoUvTal o1 odnyieg.

EIAONMOIHZH: H EIAOMOIHZH agopd TidavA UAIKA {nuId, CWHATIKN
BAGBN R Bavaro.

O T poopieg aVTHS TNG INUOGIEVGNS VIOKEVTAL 6€ aAAaYES YOPig E1doToinon.
© 2011 Dell Inc. Mg em@oroén 6LOV TOV SIKOIONATOV.
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Red Hat Enterprise Linux® sivor ofjpato katatedévro e Red Hat Inc. otig Hvopéveg ITolteisg 1/
ko o€ aAleg ydpec. H ovopacio SUSE™ givar epmopikd onpa e Novell Inc. otig Hvopéveg
TToMreieg kot og ahheg xdpes. Ot ovopaocieg Citrix ™, Xen™ kot XenServer - ivou gite onpoto
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A MPOXOXH: TotroBsoia epiopiopévng TpooRAONG

O Swakopotng avTds TPoopiletar ylo €YKATAGTACT] LOVO GE TOTOOEGIES TEPLOPIOUEVNG
npdcPoong, dnwg avtd opileton oy map. 1.2.7.3 tov IEC 60950-1: 2001 démov
1oY00LV Kot ot §V0 avTEG GLVONKES:

*  H rnpdcPaon puropel va anoktnOei povo and mpocomikd vIootpiEng 1 and
YPNOTES, 01 0moiot £xouv AdPet 131K EKTAISEVOT) GYETIKG e TOVG AOYOVG
EPUPLOYNG TV TEPLOPIOUMOV 0T TOTOBES TN Kat TIG TVXOV TPOPLAGEELS TOV
npénel vo, Aapfévovtat.

*  H mpdcPoon mapéyetor pécw g xpNoms evog epyoreion N KAEWBapLAG Kot
KA€0100 1] Hé€c® GAA®V HEC®V 0oPaAEingG Kot EAEYYETOL OO TNV apyN TOL givar
vevuvvn yuo TV T0M00EGT.

EykatdoTaon Kal S1auopewon

A EIAONMOIHZH: MNMpoTou ekTeAECETE TNV TTOPOKATW Sl0SIKATIA,
oupBouleuBeiTe TIG 0dnYieg ao@dAeiag TTou cuvodeUouv To CUCTNHA
gag.

Avolyla TG CUOKEUNOIOG TOU
OUCTHHOTOG

ATocVoKEVEGTE TO GOOTNIE 6OG Kol avayvepiote KAOe avtikeipevo.

Eykatdotaon tng Along pe paya Xwpig
epyaAcia

A EIAONOIHZH: Otrote XpelaoTei va onkwoeTe To oU0TNUA, {NTHOTE
amré dAAoug va ogag Bondrioouv. MNa va arro@UyeTe TPAUMATIONOUG,
HNV EMIXEIPACETE VO ONKWOETE HOVOI 0OG TO CUCTNMA.

A EIAONOIHZH: To cUoTtnua dev cival oTa@epOTTOINUEVO GTO PAPI )
OTEPEWNEVO OTIG pAYEG. Mo TNV ATTOPUYK OTOUIKOU TPAUMATIONOU N
{nuiag oTo oUOTNMA, Ba TIPETTEI VO OTNPIETE ETTAPKWG TO CUCTNHA
pa@ioU KATA TNV EYKATACTACN Kal TV a@aipeon.

& EIAOMOIHZH: Na va amro@uyeTe TOavo Kiviuvo nAektpotrAniag
ATTAITEITAI EVAG AYWYOG YEiWOoNG aoPaAEiag pEow EvOg TpiTOU
KaAwdiou yia TNV eyKATdoTaoT Tou pa@iol. O eEoTTAIou6g pagiwyv Ba
TPETTEI VA TTAPEXEI ETTAPKNA PO AéPa OTO CUCTNUA YIO T dlao@dAion
™G CWOTAG YHENG.
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A MPOZOXH: Orav eykaBIGTATE TIC PAYES OF £va PAPI TETPAYWVNS OTTAHS

18

1

gival onpavTiké va 8100 @aAiceTE OTI O TETPAYWVOG TTACOAAOG
oAioBaivel S1apECOU TWV TETPAYWVWYV OTTWV.

MPOZOXH: Ta ptroulévia pe Kapé TPETTEN va gival oTnv id1a gudgia e
TOUG OTUAOUG TOU pa@ioU yia TN CWOTH EYKATACTACT).

Tpaprére to Kovumid ameAevbépmong LovTdAov ota pecaio onUEio TOV
akpaiov Tepayiov Yo vor ovoiEETe To LAVTAAD TG PAYOC.

EykardoTtaon kai diapuépewaon



2 Evbuypappiote to akpaio TEUAYLO TOV POYOV OTIG KATOKOPVOEG GUVOEGELS
TOV PaPLov Y10, Vo, EOPACGETE TOVG TACGAAOVG GTNY KOT® 0T TNG TPATNG
dbtaéng oynmuatog U kat v kGTm onn g devtepng didtaéng oyxnpotog U.
YoundéEte 1o To® GKPo TG PAYaS, LEXPL TO HAVTOAO VO ACQUAIGEL 6T
Béom Ttov.

Q ZHMEIQZXH: O pdysg utropouv va Xpnoiydotroinfolv 1600 ot pd@ia W
TETPAywvn, 600 Kai e OTPOYYUAN OTTH).

558 58 558 555
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3 Ewaydyete to eykhmpPiopévo magylddt oto paot.

4 Enovaldfete to Pripata 1 og 4 yio va tomobetnoete Kol va edpAceTe TO
UTPOGTIVO 0KPOI0 TEUAYLO GTOV KUTAKOPL(PO GUVIEGHO.
ﬂ ZHMEIQZXH: lNa va agaipéosTe TIg pAyeg, TPARETE TO KOUTTI
atmeAeuBEPWONG HavTEAOU OTO PHECAIO GNUEIO TOU aKPAiou TEPAYiou Kal
BydAte k&Be pdya atod Tnv £€dpa TnG.
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/4

dOTACN TOU CUCGTHMATOG

”

Eykar

Ekkévwon Tou TTAQICiOoU CUCTAHATOG

1

ATocuvHESTE TO KAAMDOLO0 TPOPOSOGIaG 0o TN LOVASO TUPOYNS

TPOPOJOGING.

2 Tpapnére mpog ta EEm T Aafin ™G Lovadag Tapoyng TPOPodoaciag.

81
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3 Théote mpog ta KaTm 10 pavioro anelevbipoong @.

4 Tpapn&re ™ povada Toapoyng tpopodosciog EEm and to chotue 6.

5 IMiéote 10 pavraro anaceaiong Tpog ta Katom @ kot tpapnéte m 0éon €

and 1o cvotuo 8.

EykardoTtaon kai diapuépewaon
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EykataoTtiioTe T0 oUoThHA OTN Bdon

& EIAONOIHZH: OtroTe XpelaoTei va onkwoeTe To o0oTna, {NTHOTE
a1rd dAAoug va oag BonBrioouv. lNa va atro@UyETE TPAUNATIOHOUG,
HNV ETMIXEIPAOETE VA ONKWOETE HOVOI 00 TO CUOTNHA.

Y0pete T0 GVOTNUA LEGA OTO PAQL.
2 Avordpyel, apalpéote to Ppayiova otabepomoinong Tov TANIGion KoTd ™)
UETAPOPA. (TPOUIPETIKO) OO TO PADL.

Q ZHMEIQZH: lNa 1n yetagopd cuaTnUATWY TTOU £ival 113N EYKOTESTNUEVA
ae pdQl, BePaiwBeite 611 01 dUO Bpaxioveg oTaBEPOTTOINGNG TOU TTAQICiOU
KOTA TN HETAPOPA (TTPOAIPETIKO) Eival oTn BE€on Toug.

3 Xoikrte Tig Pidec yepdg Yo va acpoAicete Tic Tpoefoy£G TOV GUGTAATOG GTO
UTPOGTIVO LLEPOG TOV PALPLOD.

4 Tomobetnote t0 Ppayiova drakomng kivnong oto 6TOAO Kol acporioTe e
Bideg M5.

Q ZHMEIQZXH: BeBaiwdeite 611 0 unxaviopdg ammeAsuBépwang HavidAou Exel
EUTTAOKEI OWOTA.
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-

APWON CUCTAHATOG
Erp®dETE TN LOVASO TOPOYNG TPOPOSOGING GTO ECMTEPIKO TOV GLGTHLLOTOG,

-

ZUPTTA

1

péxpt va givar oty idta evbeia pe To TEPIPANLLO Kot TIG AOPAMGELS TOV

HOvTIAOL amelevBEpmang.

2 Kieiote ) Aofi) ™G Lovadag Tapoyng Tpoeodociog.

EykardoTtaon kai diapuépewaon
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3 Zuvdéote 10 KaA®O0 TPOPOSOGING TANIGIOV GTN LOVASN TOPOYNS
TPOPOJOGING.

Q ZHMEIQZH: H cwaoTr] Siaudp@waon TwV ECWTEPIKWY KaAwdiwv
Tpoodoaiag AC aTo TTAaicio aTig uttodoxég PSU eival autr| TTou
TTAPOUCIACETAI OTNV TTAPOAKATW EIKOVA.

PSU1 PSU2

@y

PSUT  PSU2
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4 Tomobetnote T1g Béoeig (sled). Znpmdére T1g Béoeig (sled) oo cvoTHA PEYPL
vo givat oty 1610, gvBeio pe To TEPIPANUA KL TIC AGPUAIGELS TOV HOVTAAOL
anelevBépmong.

20vOeon TTANKTPOAOYiOU, TTOVTIKIOU Kal
00oévng

O 6VVIEGLLOG GTO UTPOSTIVO UEPOG TOV GLOTHHATOG GOG EXEL £VOL EIKOVIOLO0 TOV
VIOJEKVVEL TO10 KaAMI0 TPEMEL VoL cuvdeDel. ZuvdEaTe TO TANKTPOADYLO, TO TOVTIKL
KoL TV 000vn (TpoatpeTiKd,).
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20voeon TwWV KOAWDdiwv Tpo@odoaiag

1 10 wicw PEPOG TOL GVOTHHATOG, CLVIESTE TO KOAMIL0 TapOYNG PEOLATOG
GTNV VTTOd0YT| TPOPOSOGIAG TOV CVOTNHLOTOG.

z 8 AC Port 2

AC Port 1

2  Zuvdéote To GO GKPO TOV KOAMSI®V PEVUOTOG OF L0 YELMUEVT NAEKTPIKN
npila N po Eexmplot wnyn PEOUATOG, OTMG L0 CLOKEVT AOIGAEITTNG
TOPOYNG PEVIOTOG 1) i LOVASH Slavoung peEvIOTOC.

E4 THMEIQZH: H AC ©Upa 1 apéxel peupa oto PSU1, n ACP ©upa 2
TTapéxXel peUpa oto PSU2. BAETTe ZUpTTAfpwon ouoTipaTog 1o Bripa 3 yia
TTEPIOOOTEPEG TTANPOPOPIEG.

EvepyoTtroinon Tou CUOTHHATOG

Metd ) obvdeon o€ pio Ty pEOUOTOS, TO GUGTNLO EvepyomoleiTal avtdpata. BAéne
mv gvotnta Xprion tov Odnyod Eleyrth Aioyeipiong [Tloxétag Baong otn dievbuvon
support.dell.com/manuals.
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OAoKARPWON TNG EYKATACTAONG TOU
A€1ITOUPYIKOU CUCTAHMATOG

‘Otav gykabiotdte Eva Aettovpyikd cOOTIHA Y10 TPDTN POPAE, OvaTpEETE GTNV
TEKUNPI®OT EYKATAGTAONG KOt pOOLUIONG TAPAUETPOV TOV CPOPE GTO AEITOVPYIKO GOG
ocvotnue. Beforwbeite 6Tt T0 Aettovpyikd cOGTNULO EIVOL EYKOTEGTNUEVO TPOTOD
EYKOTAOTNGETE VAMKO 1) AOYIGHIKO oV dev €xete ayopdoet poli pe To cOGTI .

AgiToUupyIKA CUCTAMOTA TTOU UTTOOTNPifoVTal
*  Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition Release 2 (64-bit)
*  Microsoft Windows HPC 2008 Release 2
*  Microsoft HyperV
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64-bit)
* SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (64-bit)
* Citrix XenServer Enterprise Edition 5.6

Q ZHMEIQZXH: lNa 1ig o Tpdo@aTeg TTANPOPOPIEG OXETIKA PE TA ASITOUPYIKA
gugoThaTa Tou utroaTnpifovral, BAéTTe support.dell.com.

AAAEG TTANPOPOPIESG TTOU EVOEXONEVWIG VA
XPEIOOTEITE

A EIAONOIHZH: Avartpégte 0TI TTANPOQOPIEG OXETIKA ME TNV ACPAAEIA
KOl TOUG KAVOVIGHOUG TTOU £X0UV ATTOCTOAEI JE TO OUOTNHA oag. Ol
TTANPOYOPIES YIa TNV EyyUnon eveEXeTal va cuptrepIAauBdavovTal o€
auTo TO £yypa@o N va atroTeAOUV SEXWPIOTO £yypaPo.

BAéme 10 Eyyeipidio katdyov viikod yio TAnpopopieg oYETIKE e TIg AgiTovpYieg
GUOTHUATOG, TNV OVILETOMIOT TPOPANUATOV KOl TNV OVTIKATAoTOCT eE0pTNUATMVY.
To mapdv €yypago givor Swbéoio oty tonobecio support.dell.com/manuals.
BAéme v evomta Xprjon tov Odnyod Edeyrti Awoyeipions [TAaxétag Baons oty
tomofecio support.dell.com/manuals.

Q ZHMEIQZH: Na 1TpayuaToTIolEiTe TTAVTOTE £AEYXO VIO EVNUEPWOEIS KAl VA
O1aBAdeTe TTPWTA TIG EVNMEPWTEIG, ETTEION TTOAU GUXVA QVTIKOBIGTOUV TIG
TTANPOYOPIEG AAAWYV £yypdPwy.
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TEXVIKEG TTPOOIAYPAPES

Emre§epyaotng (Avd TTAAKETO CUOTAHATOG)

Tomog enekepyaoth

AMD Phenom I1 910e, 2,6 GHz, 4 mupnveg
AMD Athlon 11 610E, 2,4 GHz, 4 mopnjveg
AMD Athlon II 260U, 1,6 GHz, 2 mopfveg

Aiaulog emrékTaong (Avd TTAaKETO
OUCTAUATOG)

TYmog drovAov

Ecwtepiicog diarvrog PCle

Yyvoetpog PCI-E x1 yio mhevpikd onpa
1, SR5650(GPP3): PCI-E x2,x1,x1,x1,x1,x4
3, SP5100: PCI 32/33

MvApn (Avd TTAaKéTa CUCTAMATOG)

Apyitektovikn

Y7odoyég AEITOVPYIKMV HOVAS®V LVAUNG

XopnTiKOTNTES HOVAS®V PVIING
Eldyrom pvjun RAM
Méyiotn pvaun RAM

UDDR3-1333

4 DDR3 tecobpwv kavoldv yopic teptoxn
TPOSMPIVNG amobnKevomng
800/1066/1333

2GB
16 GB

Movadeg Siokou (Ava TTAAKETO
OUCTAMOTOG)

Movddeg okAnpoD dickov

YrootpiEn SATA 11 (4 xavdio):
* 3,5" HDD x2 (Méy. yopnticémra 2 TB
avad dioko)
¢ 2,5" HDD x4 (Méy. yopntikdtnta 500 GB
ava dioko), SSD

Oupeg (Avd TTAAKETA CUCTAMATOG)

[licw
Kdpta diktoov
Zeprokdc (eomtepikd)
USB (néow xarmdiov Y)
Bivteo (uéow xarmdiov Y)

KVM péoow 6vpoag IP

=N
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Kdpta ypa@ikwv

TOmog KdpTag Ypopikmv

Mvijun kdptag ypoeikav

AST2050
128 MB DDR2 SDRAM

Tpogodooia

Tpogpodocia AC (avé mapoyn
TPpoPodociog)

loybg oe watt
Téon
"Exhvon Bepudtnrog

Méyioto pedpa e1opong

1400 W

200-240 VAC, 50/60 Hz, 9,6 A péy.
47,65 BTU/opa péy.

55 A péy.

QuUOoIKA XAPOKTNPICTIKA

Awdotaon cuotiuatog Bécewv
(ue 3,5" HDD)

Tomko péyebog BEong:
MéyeBog Béong VLP:

Kopio mhoxéra
YxAnpoi dickot (3,5")
Makéta orxdnpov dickov (3,5")

Atdotaon cvetiuatog Bécewv
(ue 2,5" HDD)

Tomucd péyebog Oéong:

MéyeBog Béong VLP:

Kopio mhaxéra
YxAnpoti diokot (2,5")

[Makéra orknpov dickov (3,5")
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613,3 yih. x 124 k. x 42,45 k.
(8 Béoerg)

613,3 k. x 124 yh. x 27,7 ik
(12 béoe15)

1
2
1

613,3 k. x 124 k. x 42,45 k.
(8 Béoerg)

613,3 yth. x 124 yh. x 27,7 .
(12 Béoelg)

1
4
1



MAaicio

"Yyog

IMAdrog

Bdbog

Bapocg (yepdro: péyioto Bapoc)

13 k. (5,1 tvtoeg)

44,7 ex. (17,6 tvtoec)
75 ex. (29,5 tvtoeg)
Awpdpemon 8 Oécewv:

45 khé (99,21 AiPpeg)
Awpopowon 12 Bécemv:

51,22 xiha (112,92 AiBpeg)
Awopdpewon 8 Bécewv:

18,3 kihd (40,34 LiPpeg)
Awpdpemon 12 Bécewv:

19,3 ki\G (42,55 MiPpeg)

Bapog (kevo)

XapakTnpIoTIKA TTEPIBAAAOVTOG

ZHMEIQZH: MNa emmAéov TTANPOQOPIEC OXETIKA WE TIC TIEPIBAAAOVTIKEC HETPAOEIC
Y10 GUYKEKPIPEVEG OIGUOPPUWOEIG CUCTAUATOG, ETTIOKEPTEITE TNV TOTTOBETIT
dell.com/environmental_datasheets.

Ogppokpacio

amd 10° mg 35°C (50°F émwg 95°F), ue
péytoto puopo petofoing Beppokpaciog 10°C
(v opa)

Por aépa ot péyot TaydnTo 140 CFM (8 0éoe15)

avepiotipa (CFM) oty kopuvgaio 285 CFM (12 Béoe1c)
Oeppoxpacio

Kot ™ Aertovpyia

Por aépa oty ovopootiky taydtnta 40 CFM (8 Béoeig)

avsulcrf]pq (CFM) otV xopvgaio 60 CFM (12 6éce1c)

Oeppoxpacio

—40° émg 65°C (40° émg 149°F), pe péyioto
poOud petafoing Oeppokpaciog 20°C avé
apa

Koté v anobikevon
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Zroixeia epPIBAAAOVTOG (OUVEXEIQ)

ZyeTikn vypaocia

Katé m Lerrovpyio 20% £mg 80% (yopig cupmvkvmon) pe
péyioto pubuod petapoing g vypaciog 10%
avé opa

Katd v anobikevon 5% €wg 95% (ywpic cvpumdkveon)

Méyiom) taldvtevon

Kotd ) Aettovpyia 0,26 Grms ot 5-350 Hz

Katd v anobikevon 1,87 Grms og 10-500 Hz ywo 15 Aentd
Méyiot d6vnon

Katd t Aerrovpyia "Evog molpog 6vnong 61o 0eTikd tunpo tov
a&ovo. z (évag maipog o kdOe TAgLPA TOV
cvotNpatog) tov 31 G uéypt kot yo 2,6 ms
TPOG TG AELTOVPYIKEG KOTEVOOHVOELS

Kot v anobfkevon 'E& dradoykd exterespévol ool d6vnong
670 BeTIKO KoL apPVNTIKS T TOV 0EOVOV X,
y kot z (évog moddg og kKabe TAgVPE TOV
ovotNpatog) Tov 71 G yio émg kot 2 ms.

"E& dradoykd exterespévol ool d6vnong
070 BTk Ko apvnTIKd TUpA TV advav X,
y kot z (évog mopudg oty Kabe TAevpd TOL
ovoTNHOTOG) TV 22 G pe peTofoln
tayvrog ion pe 200 ivtoeg/devtepdiento
(686 k0T0OTA/dEVTEPOAETTO)

Yyoépetpo
Kotd ) Aettovpyia -16 ém¢ 3.048 . (-50 éwg 10.000 oS0
ZHMEIQZH: lNa uyépetpo dvw Twv
900 pétpwyv, N PéyIoTn Bepuokpaaia
AeIToupyiag eAATTWVETAI OVOUAOTIKA KATA
1°C/300 pétpa.
Kot v anobfkevon -16 £¢m¢g 10.600 p. (50 éwg 35.000 wdd10)

Emninedo pOmov oy atpéceaipa

Kamyopia G2 1 yapnAdtepo, 6mmg opiletar and o
ISA-S71.04-1985
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Dell PowerEdge C5125

Rozpoczecie pracy
Z systemem

Model zgodny z norma: B04S ‘%



Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

E4 UWAGA: Uwaga oznacza wazna wiadomosc, ktora pomoze
uzytkownikowi lepiej wykorzysta¢ komputer.

PRZESTROGA: Przestroga wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzetu
lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.

A OSTRZEZENIE: Ostrzezenie informuje o sytuacjach, w ktérych
wystepuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrazen ciata lub
$mierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2011 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie tych materialow w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo
zabronione.

Znakitowarowe uzyte w tym dokumencie: Dell™, logo DELL i PowerEdgeTM sg znakami towarowymi
firmy Dell Inc. AMD®, AMD Phenom"" i AMD Athlon"" sa znakami towarowymi firmy Advanced
Micro Devices, Inc. Microsoft® i Windows® sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Red Hat®
i Red Hat Enterprise Linux® sa zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Red Hat, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. SUSE™ jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. w Stanach
Zjednoczonych oraz innych krajach. Citrix®, Xen® i XenServer® sa znakami towarowymi lub
zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach. VMware® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy
VMWare, Inc. w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Tekst moze zawierac takze inne znaki i nazwy handlowe, odnoszace si¢ do podmiotéw posiadajacych
prawa do tych znakow i nazw lub do ich produktéw. Firma Dell Inc. nie rosci sobie zadnych praw do
znakow 1 nazw towarowych innych niz jej wlasne.

Model zgodny z norma B04S

Marzec 2011 Nr ref. RSVKT Wersja A00



A PRZESTROGA: Lokalizacja o ograniczonym dostepie

Ten serwer jest przeznaczony do instalacji wyltacznie w lokalizacjach o ograniczonym
dostepie, jak okreslono w punkcie Cl. 1.2.7.3 standardu IEC 60950-1: 2001, do ktérego
odnosza si¢ oba ponizsze warunki:

* Dostep moga mie¢ wylacznie technicy serwisowi lub uzytkownicy poinstruowani
na temat powoddw ograniczenia dostgpu do lokalizacji oraz $rodkow
ostroznosci, jakie nalezy stosowac.

* Dostep do urzadzenia mozna uzyskaé przy pomocy narzedzia lub zamka i klucza
badz innego zabezpieczenia, dostep znajduje si¢ pod nadzorem osob
odpowiedzialnych za lokalizacje.

Instalacja i konfiguracja

& OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem wykonywania ponizszej
procedury zapoznaj sie z dotaczonymi do systemu instrukcjami
dotyczacymi bezpieczenstwa i zastosuj sie do nich.

Rozpakowanie systemu

Rozpakuj system i zidentyfikuj jego poszczegdlne elementy.

Instalowanie prowadnicy Tool-Less Rail

A OSTRZEZENIE: Za kazdym razem, gdy konieczne jest podniesienie
systemu, nalezy skorzysta¢ z pomocy drugiej osoby. Aby uniknaé¢
obrazen, nie nalezy probowac¢ podnosi¢ go samodzielnie.

& OSTRZEZENIE: System nie jest przymocowany do szafy typu rack
ani zamontowany w szynach. W celu unikniecia obrazen lub
uszkodzenia systemu konieczne jest odpowiednie podparcie systemu
w trakcie instalacji i wyjmowania.

A OSTRZEZENIE: W celu unikniecia potencjalnego porazenia pradem
elektrycznym przy instalacji szafy typu rack wymagany jest przewod
uziemiajacy. Szafa typu rack musi gwarantowac¢ wystarczajacy
przeptyw powietrza wokét komputera w celu zapewnienia
odpowiedniego chtodzenia.
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A PRZESTROGA: Podczas instalacji prowadnic w szafie typu rack z
kwadratowymi otworami nalezy upewni¢ sig, ze kwadratowe kotki

wsuwaja sie do kwadratowych otworow.

PRZESTROGA: Aby zainstalowaé¢ w prawidiowy sposoéb,
kwadratowe kotki nalezy wyréwnac¢ ze stupkami szafy typu rack.

1 Pociagnij przyciski zwalniajace zatrzaski w potowie koncowych czgsci,
aby otworzy¢ zatrzaski prowadnicy.
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2 Dopasuj konicowki prowadnic na pionowych flanszach szafy typu rack w
celu zamocowania kotkéw w dolnym otworze pierwszej sekcji oraz gérnym
otworze drugiej sekcji otworow. Zamocuj tylna koncdéwke prowadnicy tak,
aby zatrzask zablokowat si¢ w odpowiedniej pozycji.

Q UWAGA: Prowadnice moga by¢ uzywane zaréwno w szafach z
kwadratowymi otworami, jak i w szafach z okrggtymi otworami.
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3 Zamocuj nakretke klatkowa w szafie typu rack.

4 Powtorz czynnosci 1 do 4 w celu umieszczenia i zamocowania przedniej
koncdowki na pionowej flanszy.

Q UWAGA: Aby zdemontowa¢ prowadnice, pociggnij przycisk zwalniajgcy
zatrzask w potowie kofncowej czesci, a nastepnie zwolnij kazdg prowadnice.
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Instalacja systemu

Oproéznianie obudowy systemu

Odtacz kabel zasilania z jednostki zasilacza.

1

2 Wyciagnij uchwyt jednostki zasilacza.

99
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3 Nacis$nij zatrzask zwalniajacy @.

4 Wyciagnij jednostke zasilacza z systemu @.
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Zainstaluj system w szafie typu rack.

& OSTRZEZENIE: Za kazdym razem, gdy konieczne jest podniesienie
systemu, nalezy skorzysta¢ z pomocy drugiej osoby. Aby unikngé
obrazen, nie nalezy prébowaé podnosi¢ go samodzielnie.

Wsun system do szafy typu rack.
2 Usun wspornik stabilizujacy (opcjonalny) z szafy typu rack, jezeli jest
zamontowany.

Q UWAGA: W celu transportu systemoéw zamontowanych w szafie typu rack
upewnij sie, ze dwa wsporniki stabilizujgce (opcjonalne) obudowy sg
zamontowane na swoim miejscu.

3 Dokrec blokujace Sruby skrzydetkowe, aby zamocowac¢ uchwyty systemu w
przedniej czesci szafy typu rack.

4 Zainstaluj na stupku wspornik blokujacy i zabezpiecz za pomoca Srub M5.

ﬂ UWAGA: Sprawdz, czy mechanizm zwalniajgcy zatrzaski jest prawidtowo
wigczony.
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Wypetnianie systemu

Wsun jednostke zasilacza do systemu, az wyréwna si¢ z obudowa i zablokuje

si¢ zatrzask.

1

2 Zamknij uchwyt jednostki zasilacza.

Instalacja i konfiguracja
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3 Podtacz kabel zasilania obudowy do jednostki zasilacza.

Q UWAGA: Prawidtowg konfiguracje integralnych kabli zasilania pradem
stalym obudowy do gniazd PSU pokazano na nastegpujacej rycinie.

PSU1 PSU2

PSUT  PSU2
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4 Zamontuj dyski SLED. Wsun dysk SLED do systemu, az wyréwna sig¢ z
obudowg i zablokuje si¢ zatrzask.

Ztaczka z przodu systemu ma ikonke¢ wskazujaca, ktory kabel nalezy podtaczy¢.
Podlacz klawiature, mysz lub monitor (opcjonalnie).
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Podtaczanie kabli zasilania

1 Z tylu systemu podiacz kabel zasilania gléwnego do gniazda zasilania
systemu.

AC Port 2

AC Port 1

2 Podtacz druga koncowke kabli zasilania do uziemionego gniazdka
elektrycznego lub oddzielnego zrodta zasilania, np. do zasilania
bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziatu zasilania (PDU).

Q UWAGA: Port 1 AC zasila PSU1, Port 2 AC zasila PSU2. Wiecej informaciji
znalez¢ mozna w Wypetnianie systemu kroku 3.

Wiaczanie systemu

Po podtaczeniu do zrodta zasilania, system automatycznie uruchamia si¢. Patrz
Korzystanie z przewodnika kontrolera zarzqdzania zintegrowanego z plytq systemowq
na stronie support.dell.com/manuals.
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Konfiguracja systemu operacyjnego

Przed rozpoczgciem instalowania systemu operacyjnego po raz pierwszy zapoznaj si¢ z
dokumentacja dotyczacy instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego. Upewnij si¢,
ze system operacyjny zostal zainstalowany przed instalacja sprzetu i oprogramowania
niezakupionego wraz z komputerem.

Obstugiwane systemy operacyjne
*  Microsoft Windows Server 2008 Enterprise wydanie 2 (64-bitowe)
*  Microsoft Windows HPC 2008 wydanie 2
*  Microsoft HyperV
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64-bitowe)
» SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (64-bitowe)
» Citrix XenServer Enterprise wersja 5.6

Q UWAGA: Najbardziej aktualne informacje o obstugiwanych systemach
operacyjnych znajdujg sie na stronie support.dell.com.

Inne przydatne informacje

A OSTRZEZENIE: Zobacz: uwagi dotyczace bezpieczenstwa i
przepisow prawnych w dokumencie dostarczonym wraz z systemem.
Informacje dotyczace gwarancji mogq zosta¢ zamieszczone w tym
dokumencie lub dostarczone jako oddzielny dokument.

Informacje na temat funkcji systemu, rozwigzywania problemow i wymiany
elementow znajduja si¢ w Podreczniku uzytkownika sprzetu. Dokument ten jest
dostepny w witrynie support.dell.com/manuals.

Patrz Korzystanie z przewodnika kontrolera zarzqdzania zintegrowanego z plytq
systemowq na stronie support.dell.com/manuals.

Q UWAGA: Nalezy zawsze sprawdzac, czy pojawily sie aktualizacje, i czytaé
informacje w nich zawarte, poniewaz czesto pojawiajg sie one tam
wczesniej niz w innych dokumentach.
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Dane techniczne

Procesor (na plyte systemowa)

Typ procesora

AMD Phenom 11 910e, 2,6 GHz, 4-rdzeniowy
AMD Athlon II 610E, 2,4 GHz, 4-rdzeniowy
AMD Athlon II 260U, 1,6 GHz, 2-rdzeniowy

Magistrala rozszerzen (na plyte
systemowa)

Typ magistrali

Wewnetrzna magistrala PCle

Ztacze PCI-E x1 do sygnatu pasma bocznego
1, SR5650(GPP3): PCI-E x2,x1,x1,x1,x1,x4
3, SP5100: PCI 32/33

Pamie¢ (na ptyte systemowa)

Architektura

Gniazda modutdw pamieci

Pojemnos¢ modutéw pamigci
Minimalna pojemno$¢ pamigci RAM

Maksymalna pojemno$¢ pamigci RAM

UDDR3-1333

4 czterokanatowe niebuforowane moduty DDR3
800/1066/1333

2GB
16 GB

Napedy (na ptyte systemowa)

Dyski twarde

Obstuga SATAII (4-kanaty):
* 3,5" HDD x2 (maks. pojemnos¢ 2 TB na
dysk)
* 2,5" HDD x4 (maks. pojemnos¢ 500 GB
na dysk), SSD

Ztacza (na plyte systemowa)

Z tyhu
Kontroler NIC
Szeregowe (wewngtrzne)
USB (poprzez kabel Y)
Grafika (poprzez kabel Y)
Port KVM over IP
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Grafika

Typ grafiki AST2050
Pamigé grafiki 128 MB DDR2 SDRAM
Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego (na zasilacz)
Moc
Napigcie

Emisja ciepta

Maks. natgzenie pradu przy wiaczeniu

1400 W

200-240 V pradu zmiennego, 50/60 Hz,
maks. 9,6 A

maks. 47,65 BTU/h
maks. 55 A

Cechy fizyczne

Wymiary systemu dyskow SLED
(z 3,5" dyskiem twardym)

Standardowy rozmiar dysku SLED:

Rozmiar dysku VLP SLED:

Plyta glowna
Dyski twarde (3,5")
Plyta dysku twardego (3,5")

Wymiary systemu dyskow SLED
(z2,5" dyskiem twardym)

Standardowy rozmiar dysku SLED:

Rozmiar dysku VLP SLED:

Ptyta gléwna
Dyski twarde (2,5")
Ptyta dysku twardego (3,5")
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613,3 mm x 124 mm x 42,45 mm
(8 dyskow SLED)

613,3 mm x 124 mm x 27,7 mm
(12 dyskow SLED)

1
2
1

613,3 mm x 124 mm x 42,45 mm
(8 dyskow SLED)

613,3 mm x 124 mm x 27,7 mm
(12 dyskow SLED)

1
4
1



Obudowa

Wysokosé
Szerokos¢
Glebokosé

Waga (z wyposazeniem: waga
maksymalna)

Waga (bez wyposazenia)

13 cm

44,7 cm

75 cm

Konfiguracja 8 dyskow SLED:
45 kg

Konfiguracja 12 dyskéow SLED:
51,22 kg

Konfiguracja 8 dyskow SLED:
18,3 kg

Konfiguracja 12 dyskow SLED:
19,3 kg

Warunki otoczenia

UWAGA: Dodatkowe informacje o warunkach otoczenia przewidzianych dla
poszczegolnych konfiguracji systemu mozna znalez¢ na stronie
dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura:

W trakcie pracy

Przeplyw powietrza przy maks.
predkosci wentylatora (CFM) w
szczytowej temperaturze

Przeptyw powietrza przy nominalne;j
predkosci wentylatora (CFM) w
nominalnej temperaturze

Przechowywanie
Wilgotnos¢ wzgledna

W trakcie pracy

Przechowywanie

0Od 10 do 35°C przy maksymalnym gradiencie
temperaturowym 10°C na godzine

140 CFM (8 dyskéw SLED)
285 CFM (12 dyskéw SLED)

40 CFM (8 dyskéw SLED)
60 CFM (12 dyskéw SLED)

0d —40 do 65°C przy maksymalnym gradiencie
temperaturowym wynoszacym 20°C na godzine

20% do 80% (bez kondensacji) przy
maksymalnym gradiencie wilgotnosci
wynoszacym10% na godzing

0Od 5% do 95% (bez kondensacji)
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Srodowisko pracy (ciag dalszy)

Maksymalne drgania
W trakcie pracy

Przechowywanie

Maksymalny wstrzas

W trakcie pracy

Przechowywanie

Wysokos¢é n.p.m.
W trakcie pracy

Przechowywanie
Poziom zanieczyszczen w powietrzu

Klasa
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0,26 Grms przy czgstotliwosci 5-350 Hz

1,87 Grms przy czgstotliwosci 10-500 Hz
przez 15 min.

Jeden impuls wstrzasowy na dodatniej osi Z
(jeden impuls po kazdej stronie systemu) o sile
31 G trwajacy maksymalnie 2,6 ms w kierunku
dziatania

Szes¢ kolejnych impulséw wstrzasowych na
dodatniej i ujemne;j stronie osi X, Y i Z (jeden
impuls po kazdej stronie systemu) o sile 71 G
trwajacych maksymalnie 2 ms.

Szes¢ kolejnych impulséw wstrzasowych na
dodatniej i ujemne;j stronie osi X, Y, Z (jeden
impuls po kazdej stronie systemu)

w postaci zaokraglonej fali kwadratowej o sile
22 G przy zmianie predkosci 508 cm/s.

Od -16 do 3 048 m

UWAGA: W przypadku wysokosci n.p.m.
powyzej 900 m maksymalna temperatura,
w jakiej urzadzenie moze pracowac
obniza sie 0 1°C na kazde 300 m.

Od -16 do 10 600 m

G2 lub nizsza, wg definicji w ISA-S71.04-1985
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MpumeyaHus, npegynpexaeHns u
npenocTepexeHus

% NMPUMEYAHUE: NMPUMEYAHUE coaepxuT BaxkHy MHopmaLmio,
KoTopas nomoraeT 6onee addeKTUBHO UCMONb30BaTh CUCTEMY.

BHUMAHMWE: BHUMAHME yka3sbiBaeT Ha pUCK noBpexaeHus
o6opyaoBaHus UK NOTepU AaHHbIX B Ciyvae HecobnioaeHus
MHCTPYKUUN.

A OCTOPOXXHO: OCTOPOXHO ykasbiBaeT Ha NOTeHUMaNbHYI0
ONacHOCTL NOBPEXAEHNs 060pyA0BaHMUSA, NONYYEHUA TPaBMbI UIN Ha
yrposy Ons XKU3HMW.

HNudopmanus, conep:kamasicsi B JaHHOH My0IuKaLUU, MOKeT ObITh H3MeHeHa 0e3 yBeI0MJIeHUs].
© Dell Inc., 2011. Bce npaBa 3amuieHsbl.

Bocnpou3BeneH1e MaTepraoB JaHHOTO PyKOBOZCTBA B 110001 hopMe 6e3 MHCbMEHHOT0 pa3peleHus
xopropatwu Dell Inc. crporo 3anpermaercs.

B 1aHHOM TeKCTe UCIONb3YIOTCS ClIELYIOIIME TOBAPHbIE 3HAKU: Dell™, smGnema DELL u
PowerEdgeTM SIBIISIFOTCSL TOBAPHBIMU 3HakaMu koMmmnaHuu Dell Inc. AMD®, AMD Phenom"" 1 )
AMD Athlon™ stBisiores ToBapHbIME 3HaKaMu Komnannu Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®
1 Windows® siemstorest OXBaHﬂeMBIM]/I TOBapHBIMU 3HaKaMu Koproparuu Maiikpocodt B CILIA u B
npyrux crpasax. Red Hat ® u Red Hat Enterprise Linux® ssasiores OXpaHs€MbIMU TOBapHbIMU
3Hakamu kopropauu Red Hat, Inc. B CIIIA u B npyrux crpanax. SUSE ™ sprsieTcst OXpaHseMbIM
TOBapHBIM 3HaKoM Koproparuuu Novell, Inc. B CILIA u B npyrux ctpanax. Citrix "™, Xen® u XenServer®
SIBIISIFOTCSL TOBAPHBIMH 3HAKaMH HIIH OXpaHseMBIMU TOBapHBIMH 3HaKaMH koMnanuu Citrix System B
CIA B apyrux crpaHax. VMware® sBnsercs OXpaHseMbIM TOBapPHBIM 3HAKOM KOPIHOpPaLUK
VMWare, Inc. B CIIIA u B Ipyrux cTpaHax.

[poune ToBapHbIEC 3HAKH M HA3BaHUS IPOJYKTOB MOTYT MCIIOJIb30BATHCS B JAHHON MyOIMKALUHY IS
0003HaueHHs] KOMITAHHH, 3asBIISIONINX IIPaBa HA 3TU TOBapHbIE 3HAKH M HA3BAHMUS, MM IIPOTYKTOB
stux komnanuii. Dell Inc. He peTeHayeT Ha rpaBa COOCTBEHHOCTH B OTHOLICHUH KaKUX-THO0
TOBAapHBIX 3HAKOB M TOPrOBBIX HAMEHOBAHHIA, KPOME CBOMX COOCTBEHHBIX.

HopmaTtuBHasa mogens B04S
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A BHUMAHMUE: Mecto orpaHuyeHHoro goctyna

JlaHHBIN cepBep HpeiHa3HaYeH TONBKO JUIsl YCTAHOBKM B MECTaxX OrPaHUYEHHOTO
JIOCTYyTa, Kak onpezeneHo B ¢T. 1.2.7.3 MOK 60 950-1:2001 mpumeHHUTENBHO K
CIIEIYIOIIMM JIBYM YCIOBHSIM.

® I[OCTyH MpEeaAOCTABJIACTCA TOJbKO TEXHUKAM WUJIN MOJIB30BATEIISIM, KOTOPBIC
MPOILJIN MHCTPYKTAK U O3HAKOMJICHBI C OIPaHUYCHUAMU, IIPUMCHACMBIMU B
JIAHHOM MECTEC, a TaKIKE€ C IPUHUMACMBbIMUA MEPaMU TMPEAOCTOPOKHOCTH.

* HOCTyH OCYILIECTBIIACTCSA C IIOMOMIBIO MHCTPYMEHTA WJIX 3aMKa C KIIF0YOM, a
TAKX€ C TOMOIIBIO MHBIX CPEACTB 6630HaCHOCTI/I, U KOHTPOJIUPYETCA
JOJDKHOCTHBIMHM JIMIIAMH, HECYIIUMHU OTBETCTBEHHOCTD 3a JAHHOE MECTO.

YcTaHOBKa U HacTpounka

A OCTOPOXHO! MNepea BbinonHeHnem criegytoLleit npoueaypbl
npounTanTe UHCTPYKLMM NO TEXHUKe Ge3onacHOCTU, Npunaraemble K
cucteme, U cobnroganTe ux.

PacnakoBka cuctembl

Pacnaxyiite cucreMy ¥ UISHTUDUIUPYHTE KaXKIbIH SIEMEHT.

YctaHoBKa cuctem C
HEeUHCTPYMEHTalIbHbIMW HanpasBnsLWMMN

A OCTOPOXHO! Ons nogHATMA cUCTEMbl HEOGXOAUMO NPUGErHYThb K
nomMowu apyrux nuu. Bo nséexaHue TenecHbix NoBpexaeHUn He
NbiTakTeCb NOAHUMATbL CUCTEMY CaMOCTOATENLHO.

A OCTOPOXHO! Cucrtema He npukpenseHa K CTOlKe U He BCTaBlieHa B
HanpaBnsowme. YTo6bl He NPUYMHUTL BpeAa 340POBLI0 U U3bexaTtb
NONOMKM CUCTEMbI, CriegyeT oGecneunTb afeKBaTHYIO ONopy CUCTEMBI
BO BpeMs YCTaHOBKMU U pa36opku.

A OCTOPOXHO! ina npenoTepalleHUs NoOpaXxeHUsi ANeKTPUYeCKUM
TOKOM MpU YCTaHOBKE CTOMKMN TpebyeTcs TpPeTuil NpoBopA, 3alUTHOro
3asemneHus. OGopyaoBaHue CTONKU AOMKHO oGecneunBaTb
[OCTaTOuHbIN 064YB CMCTEMbI BO3AYXOM ANsA ee Hagnexallero
oxnaxgeHus.
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1

BHUMAHWE: MNpu yctaHoBKe HanpasnsaoLmMX B CTOMKY C KBagpaTHLIMM

OTBEPCTUAMU BaXXHO TOYHO COBMECTUTL KBaApaTHbl€ BbICTYMNbl HAanpaBnALWNX
C KBagpaTHbIMKN OTBEPCTUAMU CTONKM.

BHUMAHWE: MNpu npaBunbHoOM ycTaHOBKe KBaapaTHbIE 3aLlerku
bUKCUpyLOTCS 3a ONopbl CTONKM.

YUT005I U3BJIEYDL HampasJIAOUIKUE, NOTAHUTE HA cebs KHOIIKY 3allCJIK1 B
KOHIIE KaxXa0M HaHpaBJ’IS[I-OIHCﬁ " BBIJIBUHBTC €€C.

YcTaHoBKa 1 HacTpoiika



2 BripoBHsiiTEe KOHIIBI HANPABISIONMX 1O BEPTUKAIBHBIM (IaHLIaM CTOMKH,

4TOOBI BBICTYIIBI TIOTAJIM B HIJKHEE OTBEPCTHE MEPBOTO OTCEKa M BEpXHEE
OTBEpPCTHE BTOPOro oTceka. BeTaBbTe 3a/1HION0 YacTh Hampasidoiieil 10
(buKcan 3aIeTKH.

MPUMEYAHMUE: 311 HanpaBnstoLime MOryT UCNONb30BaTbCA Kak B

CTOMKax c KBagpaTHbIMN OTBEPCTUAMU, TaK N B cToWKax ¢ KpyrnbiMu
OTBEPCTUAMU.

YcTaHoOBKa 1 HacTporka |
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3 BcraBbre 3aknagHylo raiiky B CTOHKY.

4 TloBropure neiictus ¢ 1 1o 4, 4ToOBI BEIPOBHSTH U YCTAHOBUTH MEPEAHION0
4acTh Ha BEPTUKAILHOM (hiaHIe CTOMKH.

Q MPUMEYAHME: YTt0o6bl M3BNEYL HanpaBnsoLLme, NoTaHUTE Ha cebs
KHOMKY 3aLLenku B KOHLe KaX oW Hanpasnsiowen 1 BbiABUHLTE ee.
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YcTtaHOBKa cuctemMbl

YoanuTte Bce M3 LLacCU CUCTEMBbI

1

OTCOCHI/IHI/ITC 3J'I€KTpI/I‘I€CKI/II71 HIHYp OT 0JIOKA MMUTAHUS.

2 BwiTsiHUTE PYKOSTKY OJIOKA MUTAHMS.

117
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3 Haxwmure Ha 3auesnky ©.

4 Tsenekute OIOK MUTAHUS U3 CUCTEMEI @,

5 Haxmure 3allCJIKy BHU3 @ U U3BIIEKUTE CaJla3KK U3 CHCTEMEI @,

YcTaHoBKa 1 HacTpoiika
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YcTtaHOBUTE CUCTEMY B CTOMKY.

& OCTOPOXHO! ins nogHATMSA cucTeMbl HEOGXOAMMO NPUGETrHYTb K
nomolium apyrux nuu. Bo nsdexaHune TenecHbIX NnoBpexneHMn He
nbiTanTeCcb NOAHMMATb CUCTEMY CaMOCTOATENbHO.

BcraBbTe cucremy B CTOMKY.

2 Tlpu HanMYMK TPAHCIIOPTHPOBOYHOI CKOOBI CTAOMIM3aTOpPa LIACCH
(IOTIOTHUTENBHO) U3BJIEKUTE €€ U3 CTOUKH.

Q MPUMEYAHMUE: Ecnu TpaHCnopTHbIE CUCTEMBI YKE YCTaHOBIEHbI B
CTONKyY, y6eamTechb B TOM, YTO 06e TpaHCNOPTUPOBOYHbLIE CKOObI
cTabunusaTopa Lwaccu (4ONONHUTENBHO) HAXOASATCS Ha MecTe.

3 3arsHuTe BUHTHI-0ApAIIKy /sl KPEIJICHUs! IPOYILIHH CUCTEMbI K TepenHeit
YaCcTH CTOMKH.

4 YcraHoBHTE CTONOPHBIE CKOOBI HA OMOPBI CTOMKU M 3aKPENHTE UX
BUHTaMu MS.

Q MPUMEYAHME: Y6eanTech B npaBMIbHOM MOMOXEHUN MEXaHU3Ma
3alLenku.
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YcTaHOBKa KOMMOHEHTOB CUCTEMbI

BcraBrTe 010K TUTaHKS B CUCTEMY TaK, YTOOBI 3aKpblilaCh 3alllCliKa.

1

2 CnoxuTe pyKosSTKy 0J0Ka MUTaHHUSL.

YcTaHoBKa 1 HacTpoiika
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3 TloxkmtounTe Kabenb MATAHUS K OJIOKY MUTAHUSL.

%

LA SN o7

Q MPUMEYAHME: MNpasBunbHasa KoHUrypauus kabenein nutTaHUs Lwaccu
Npy NOJKMIOYEHNN K pa3bemaM GroKOB NUTaHWS NokasaHa Ha cregyrowemM
PUCYHKe.

PSU1 PSU2

PSUT  PSU2
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4 VYcraHoBuTe canasku. BeraBere 010K MUTaHKS B CHCTEMY TaK, YTOOBI
3aKpbLIach 3alllelKa.

NMoaknoyeHne KnaBuaTtypbl, MbilLN N
MOHUTOpPA.

Pa3bembl Ha epe/iHel MaHenn CUCTEMbl CHA0KEeHbI 3HAUKAMH, TT03BOJISIFOIMU
OMNpeIeUTh MPaBUIIbHOE MOAKIIOUEeHNE Kabeneit. [TonkmounTe KIaBuaTypy, MblIib
1 MOHHTOP (IOTIOTHUTEINBHO).
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NMoakniovyeHne cunoBbIX Kabenen

1 Ha 3aHH€ﬁ MaHCJIN CUCTEMbI IOAKIIIOUUTE Kabenb MUTaHUs QJICKTPOCETH K
pasbeMy NUTaHUA CUCTCMBI.

AC Port 2

AC Port 1

2 TlomkiouuTe Ipyroii KoHeI| Kadells MUTaHus K 3a3¢MJICHHOM PO3eTKE HITH
OTAETHbHOMY MCTOUHHUKY TIMTaHUsI, HATPUMEP UCTOYHUKY OecrepeOoiHoro
MUTaHUS WK PaCTIpeIeTUTELHOMY IIUTY.

Q MPUMEYAHME: MNMopt AC 1 nogaet anekTpuyecTBo 6noky nutaHus PSU1,

nopt ACP 2 nogaeTt anektpnyectso 6roky nutaHns PSU2.
[ononHuteneHble cBeAeHNS CM. B YCTaHOBKa KOMMOHEHTOB CUCTEMBbI

ware 3.

BknroyeHune cuctembl

[Tocne monxito4eHs K MCTOYHUKY IIUTaHUS CHCTEMa aBTOMAaTHYECKU BKIIOUHTCHL.
CM. Pyxo8odcmeo no ucnonv3o8anuio KOHMpoiepa 6a3o8oll niamul Ha CauTe
support.dell.com/manuals.
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3aBepLueHne YCTaHOBKN onepaLoHHOMN
CUCTEMbI

YT00bl YCTAHOBUTD OMEPALIMOHHYIO CUCTEMY, CM. TOKYMEHTAIIHIO 10 YCTAHOBKE
KOH(UIYPUPOBAHHUIO OTEPAIMOHHON cucTeMbl. OnepaluoHHas CHCTeMa J0KHA
ObITh YCTAHOBJIEHA JI0 YCTAHOBKHM alapaTHOro MM MPOrPaMMHOTO 00eCieueH s,
KOTOpOE He ObLIO MPHOOPETEHO BMECTE C CHCTEMOH.

NopnepxvBaemMble onepaunMoOHHbIE CUCTEMbI
*  Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition R2 (64-pa3psiinas Bepcus)
*  Microsoft Windows HPC 2008 R2
*  Microsoft HyperV
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64-pa3psiiHast Bepcus)
*  SUSE Linux Enterprise Server 11 ¢ nakerom obHoBnenus 1 (64-paspsiaHas Bepcust)
*  Citrix XenServer Enterprise Edition 5.6

Q NMPUMEYAHMUE: Camyio nocnegHow MHGOpMaLmio 0 NOAAEPXKUBAEMbIX
onepaumnoHHbIX cMcTeMax CM. Ha Beb-cante support.dell.com.

lNMpo4yasa none3Hana nHcgpopmauma

A OCTOPOXHO! MpouuTaitTe fOKyMEHTaLMIO NO 6€30NacHOCTU U
COOTBETCTBUIO HOPMaTUBaM, KOTOpasi BXOOAUT B KOMNJIEKT NOCTaBKU
cuctembl. MapaHTUIHAA MHOPMaLUA MOXET BXOOAUTL B COCTaB
OaHHOro AOKYMEeHTa Unu npeAocTaBnAaTLCA B BUAe oTAesNibHOro
AOKYMeHTa.

CBejieHNs O KOMITIOHEHTaX CHCTEMbI, YCTPaHEHHIO HEMoNaJI0K U 3aMeHe

KOMITOHEHTOB CM. B Pykosodcmee nonvzoeamens 060py0osarnusi. JJaHHBIA TOKYMEHT

JIOCTyTEeH Ha BeO-cTpanuiie support.dell.com/manuals.

CM. Pyko8odcmeo no ucnonv308anuio KOHmMpoiiepa 6a3o8oll niamol Ha CainTe

support.dell.com/manuals.

Q MPUMEYAHME: PekomeHayeTcs perynsapHo npoBepsite Hanuyme
0BHOBMNEHWI 1 B NEpPBYIO 04epedb M3yvaTb COAEPKaLLYIOCS B HUX

MHOPMaLMIO, MOCKONBKY YacTo OHa 3aMeHSIET MHOPMaLUIo B ApYruX
[OKYMEHTaX.
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TexHu4yeckue XapakKTepuctTtmkKm

Mpoueccop(Ha oAHY cUCTEMHytO nNnary)

Tumn nponeccopa AMD Phenom I1 910e, 2,6 I'T, 4 simpa
AMD Athlon 11 610E, 2,4 I'T'11, 4 aapa
AMD Athlon II 260U, 1,6 I'T'y, 2 aapa

LLinHa pacwmpeHuns (Ha ogHy CMCTEMHYIO nNnaTy)

Tun mmHbBL Paszvem PCI-E x1 115 0{HOIIOJIOCHOTO
CHTHajIa
Buytpennsist muna PCle 1, SR5650(GPP3): PCI-E x2,x1,x1,x1,x1,x4

3, SP5100: PCI 32/33

MamaATb(Ha oAHY CUCTEMHYIo nnarty)
Apxutextypa UDDR3-1333

Pazbembl a1t Mopynelt namsiTu 4 mMozynst yeTblpexkaHanbHoU mamsatu DDR3
6e3 Oydepuzauun 800/1066/1333

EMKoCTh Mopyneii mamstu
MunmnmansHbIi 06seM O3Y 2Tb

MaxkcumansHeiii 00em O3Y 16 I'Gaiit

Hakonutenu (Ha ogHy cucTeMHyto nnarty)

Kecrkue aucku SATAII (4 kaHana) ¢ NOMAEPIKKOI:
¢ JIBa 3,5-M10MMOBBIX )KECTKHX TUCKA (MaKC.
pasmep 2 Th Ha kaXxablii AUCK)
* Yersipe 2,5-1I0HMOBBIX )KECTKHUX JUCKa
(maxc. pazmep 500 I'b Ha kaxablii TUCK),
SSD

Pa3beMbl (Ha 0AHY CUCTEMHYIO nnarty)

3aHss MaHenb
CerteBas untepgeiicuas miara (NIC)

[MocnenoBarenbHEIA MOPT (BCTPOSHHBIH)

2
1
USB (uepe3 Y-pa3BeTBUTEND) 2
Buneo (uepe3 Y-pazBeTBHTEINb) 1

1

ITopr KBM-kommyTaropa no
nporokoiny [P
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Bugeo

Tun Bugeo

Buneonamsars

AST2050
128 Mb DDR2 SDRAM

Power (MutaHune)

VICTOYHMK MUTAHUS IEPEMEHHOTO TOKA
(U1 KaXKI0TO MCTOYHHMKA TTUTAHH )

MolHoCTh

Hamnpsoxenue

Tennoornaua

MakcuMalibHbIi OpOCOK TOKa

1400 Br

200-240 B nepemennoro toka, 50/60 I'm,
He 6onee 9,6 A

He 6omee 47,65 BTE/u
He Gonee 55 A

®dusunyeckue XapakTepucTtuku

Pa3meps! cucremsl canasok (¢ 3,5-
JIOMIMOBBIMH JKECTKMMH AUCKAMH)

Pa3mep cranmapTHEIX canasok:
Pa3smep canasox VLP:
CucremHas miara

Kecrxue nucku (3,5")

IMnara sxectkux auckos (3,5")

Pa3meps! cuctemsl canazok (¢ 2,5-
JIIOMIMOBBIMH JKECTKMMH AUCKAMH)

Pa3mep cTaHAapTHBIX Cala3ok:
Pasmep canazox VLP:
CucremHas miata

XKecrtkue nucku (2,5")

Mnara xectkux auckos (3,5")
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613,3 MM x 124 MM X 42,45 MM (8 canaszok)
613,3 Mmm x 124 MM x 27,7 mm (12 cana3ok)
1
2
1

613,3 MM x 124 MM X 42,45 MM (8 canaszok)
613,3 MM x 124 MM x 27,7 mm (12 cana3zok)
1
4
1



Laccu

Bricora 13 cm
Hlupuna 44,7 cm
Jina 75 cm

Macca (mon Harpy3koit: Makc. macca) Kondwurypanus ¢ 8 canazkamu
45 xr
Koudurypanus ¢ 12 canazkamu
51,22 kr

Macca (mmycroit) Kondwurypamus ¢ 8 canazxkamu
18,3 xr

Kondurypamms ¢ 12 canazkamu
19,3 xr

YcnoBus akcnnyaTaumu u
XpaHeHus

NMPUMEYAHUE: JononHutenbHyo MHgopMauumio o napamerpax
oKpyXaloLen cpeabl ANs YCTAaHOBKU onpeaeneHHON KOH(Urypaumum cucTembl
CM. Ha Be6-cTpaHuue www.dell.com/environmental_datasheets.

Temneparypa
B nponecce paboTs Ot 10 no 35 °C ¢ MakcUMaJbHOM CKOPOCTBIO
u3MeHeHus Temneparypsl 10 °C B yac
Bo3nyurHsiii moTox mpu 140 ky6. ¢p1/mMuH (8 canazok)
MaKCHMaJIbHOH CKOPOCTH 285 ky6. ¢p1/™MuH (12 canazok)

BEHTHJIATOPOB (KyOU4ecKHX. (yTOB B
MUHYTY) IIPU [TMKOBOM TeMIlepaType

Bo3nyurHeiii moTox mpu 40 ky6. ¢pr/mMuH (8 canazok)
HOMMHAJIBHOW CKOPOCTH 60 ky6. ¢r/mun (12 canasok)
BEHTHJIATOPOB (KyOH4ecKux. GyToB B

MHUHYTY) IIPH HOMHUHAJIBHOM

TemIeparype

Bo Bpems xpaHeHus Ot —40 10 65 °C ¢ MakCHUMAaIbHOI CKOPOCTHIO
n3MeHeHus emmeparypsl 20 °C B yac

TexHuyeckne xapakTepucTukn | 127



YcnoBus aKkcnnyaTauum n XxpaHeHus (mpodosnkeHue)

OTHOCHTENIbHAS BIAXKHOCTh

B mpornecce pabotst

Bo Bpewms xpaHneHus
MakcumanbHas BHOpaLus
B npouiecce pabothl

Bo Bpemst xpanenus

MakcumanbHas yaapHasi Harpyska

B npomnecce paboTs

Bo Bpemst xpanenus

Bericora Hag ypoBHEM Mops

B npouecce paGoTst

Bo Bpems xpaHeHus

VpoBeHSb 3arps3HAIONINX BEIIECTB B
aTtMocdepe

Kiacc

Ot 20% mo 80% (6e3 KoHIeHCaIII)
¢ MaKCHMaJIbHBIM U3MEHEHUEM BIIAKHOCTH
10% B 4ac.

Ot 5 % 10 95 % (6e3 koHeHCaLHN)

0,26 G (cpennexs.) npu 5-350 I'g

1,87 G (cpenneks.) mpu 10-500 I'u B TeueHne
15 mun

OmuH ynapHbIi UMITYIIEC 31 g JUTMTETBHOCTBIO He
6ornee 2,6 MC B MOJIOKUTEIEHOM HaIpaBIeHHH 110
0cH z (110 OTHOMY HMITYJIbCY C KaKIO0H CTOPOHBI
CHCTEMBI) TIpH paboyell OpUeHTaLMH

IlecTs OCIENOBATENBHBIX YAAPHBIX HMITYIIHCOB
B 71 G mnuTenbHOCTBIO He Ooree 2 Mc

B TIOJIOXKUTEBHOM M OTPULIATENBHOM
HarpasIeHusX 1o ocsiM X, Y u Z (1o

OJIHOMY MMITYJIECY C Ka’KJI0H CTOPOHBI CUCTEMBI).
IlecTb mocenoBaTebHbIX YIAPHbIX CIIAKEHHBIX
HPSAMOYTOJIBHBIX UMITY/IbCOB B 22 G B
TOJIOKUTENBHOM U OTPULIATEILHOM HAMPABICHUAX
TI0 OCSIM X, Y ¥ Z (TI0 OITHOMY UMITYITECY C KayKIOH
CTOPOHBI CHCTEMEI) C H3MEHEHHEM CKOPOCTH

508 em/c.

or-16 10 3 048 M

MPUMEYAHUWE: Mpu ucnonb3osaHumn Ha
BblcoTe 900 M 1 BblLLEe MaKkcUMarnbHas
paboyas TemnepaTypa CHmxXaeTca Ha

1 rpagyc no Lenbcuto Ha kaxable 300 m.

oT-16 10 10 600 M

G2 uim HIDKe, CONIAacHO KiacCH(UKAIMA
ISA-S71.04-1985
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Dell PowerEdge C5125

Procedimientos iniciales
con el sistema

Modelo reglamentario: B04S l%



Notas, precauciones y avisos

% NOTA: Una NOTA proporciona informacion importante que ayudara al usuario a
utilizar mejor el ordenador.

A PRECAUCION: Un mensaje de PRECAUCION indica la posibilidad de dafios en el
hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.

AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daiios materiales, lesiones o
incluso la muerte.

La informacion contenida en esta publicacion puede modificarse sin previo aviso.
© 2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccion de este material en cualquier forma sin la autorizacion
por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL y PowerEdgeTM son marcas
comerciales de Dell Inc. AMD®, AMD Phenom" y AMD Athlon™ son marcas comerciales de
Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft® y Windows® son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros paises. Red Hat® y Red Hat
Enterprise Linux® son marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. en los Estados Unidos o en
otros paises. SUSE™ es una marca comercial de Novell Inc. en los Estados Unidos y en otros paises.
Citrix®, Xen® y XenServer® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Citrix
Systems, Inc. en los Estados Unidos o en otros paises. VMware® es una marca comercial o marca
comercial registrada de VMware, Inc. en los Estados Unidos o en otros paises.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en esta publicacion para hacer referencia
a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la
propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.
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A PRECAUCION: Area de acceso restringido

Tal y como se define en la cldusula 1.2.7.3 de la IEC 60950-1: 2001, este
servidor ha sido disenado para su instalacién solamente en dreas de acceso
restringido, en donde se aplican las siguientes condiciones:

*  Solo pueden tener acceso personas de asistencia técnica o usuarios a los
que se haya informado de las razones de las restricciones que se aplican al
lugar y acerca de las precauciones que deban tenerse en cuenta.

*  Elacceso se realiza mediante un dispositivo o una cerradura y llave, u otros
medios de seguridad, y esta controlado por la autoridad responsable de esta drea.

Instalacion y configuracion

& AVISO: Antes de realizar el procedimiento siguiente, revise y siga las
instrucciones de seguridad incluidas con el sistema.

Desembalaje del sistema

Desembale el sistema e identifique cada elemento.

Instalacion de la solucion de rieles de montaje
sin herramientas

A AVISO: Siempre que necesite levantar el sistema, pida la ayuda de otros. Con el
fin de evitar lesiones, no intente mover el sistema usted solo.

AVISO: El sistema no esta fijado al rack ni montado en los rieles. Para evitar
lesiones personales o daiios en el sistema, debe sujetar adecuadamente el
sistema durante la instalacion y la extraccion.

& AVISO: Para evitar que se produzca una descarga eléctrica, es necesario que
la instalacion del rack cuente con un tercer conductor, de conexion a tierra.
El equipo del rack debe proporcionar el suficiente flujo de aire al sistema para
mantener una refrigeracion adecuada.

A PRECAUCION: A Ia hora de instalar rieles en un rack con orificios cuadrados, es
importante comprobar que la espiga cuadrada se desliza correctamente a través
de los orificios cuadrados.

PRECAUCION: Los esparragos cuadrados deben quedar al mismo nivel que los
postes del rack para que la instalacion sea correcta.
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1

2

Tire de los botones de liberacion de los pestillos, en el centro de los
extremos, para abrir los pestillos de los rieles.

Alinee los extremos de los rieles de las pestaias verticales del rack para
insertar las espigas en el orificio inferior de la primera posicion Uy en el
orificio superior de la segunda posicién U. Apriete el extremo posterior del
ricl hasta que el pestillo se asiente en su lugar.

NOTA: Los rieles pueden utilizarse tanto en rieles con orificios cuadrados como
redondos.

Instalacion y configuracion



3 Introduzca la tuerca prisionera en el rack.

4 Repita los pasos del | al 4 para colocar y asentar el extremo frontal en la
pestaiia vertical.

Q NOTA: Para extraer los rieles, tire del boton de liberacion del pestillo situado en el
punto medio del extremo y desencaje los rieles.
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Instalacion del sistema

Vacie el chasis del sistema

Desconecte el cable de alimentacién de la unidad de fuente de

alimentacion.

1

2 Tire hacia fuera del asa de la unidad de fuente de alimentacién.

Instalacion y configuracion
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3 Presione hacia abajo el pestillo de liberacion @.

4 Tire de la unidad de fuente de alimentacion para extraerla del sistema @.

5 Presione el pestillo de liberacion hacia abajo @ y tire del médulo hacia
fuera del sistema @.
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Instalacion del sistema en el rack

AVISO: Siempre que necesite levantar el sistema, pida la ayuda de otros. Con el
fin de evitar lesiones, no intente mover el sistema usted solo.

1 Inserte el sistema en el rack.

2 Fxtraiga del rack el soporte de transporte para estabilizacion del chasis
(opcional) si estd presente.

Q NOTA: Para transportar sistemas que ya estan instalados en el rack, asegirese de
que los dos soportes de transporte para estabilizacion del chasis (opcionales) se
encuentren en su lugar.

3 Apricete los tornillos mariposa cautivos para fijar las pestarias del sistema a
la parte frontal del rack.

4 Instale el tope del poste v fijelo con tornillos M5.

Q NOTA: Aseglirese de que el mecanismo de liberacion del pestillo esté colocado
correctamente.
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Llenado del sistema

Introduzca la unidad de fuente de alimentacién en el sistema hasta que
quede alineada con la carcasa y el pestillo de liberacion se bloquee.

1

2 Cierre el asa de la unidad de fuente de alimentacién.

137
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3 Conecte el cable de alimentacion del chasis a la unidad de fuente de
alimentacion.

4 NOTA: En la ilustracion siguiente se muestra la configuracion correcta de los

cables de alimentacion de CA integrales al chasis y los zocalos de la unidad de
fuente de alimentacion (PSU).

PSU1 PSU2

BZL

\
PSUT  PSU2
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4 Instale los médulos. Introduzca el médulo en el sistema hasta que quede
alineado con la carcasa y el pestillo de liberacion se bloquee.

El conector de la parte frontal del sistema tiene un icono que indica qué cable
debe conectarse. Conecte un teclado, un ratén o un monitor (opcional).
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Conexion de los cables de alimentacion

1 En la parte posterior del sistema, conecte el cable de alimentacién al
z6calo de alimentacion del sistema.

AC Port 2

AC Port 1

2 Conecte el otro extremo de los cables de alimentacién a una toma eléctrica
con conexion a tierra o a otra fuente de energfa, como por ejemplo un
sistema de alimentacién ininterrumpida o una unidad de distribucién de
alimentacion.

Q NOTA: El puerto de CA 1 suministra alimentacion a PSU1, y el puerto de CA 2
suministra alimentacion a PSU2. Consulte el paso 3, Lienado del sistema, para
obtener mas informacion.

Encendido del sistema

Cuando se conecta el sistema a una fuente de energia, se enciende
automdticamente. Consulte la publicacion Using the Baseboard Management
Controller Guide (Guia para el uso de la controladora de administracién de la
placa base) en support.dell.com/manuals.
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Instalacion del sistema operativo

Para instalar un sistema operativo por primera vez, consulte la documentacién
de instalacién y configuracién del sistema operativo. Asegrese de que el
sistema operativo esté instalado antes de instalar hardware o software no
adquiridos con el sistema.

Sistemas operativos admitidos
*  Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition version 2 (64 bits)
*  Microsoft Windows HPC 2008 versién 2
*  Microsoft HyperV
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64 bits)
* SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (64 bits)
*  Citrix XenServer Enterprise Edition 5.6

[E4 NOTA: Para obtener la informacion més reciente sobre los sistemas operativos
admitidos, visite support.dell.com.

Otra informacion atil que puede necesitar

AVISO: Consulte la informacion sobre normativas y seguridad suministrada con el
sistema. La informacion sobre la garantia puede estar incluida en este documento
o constar en un documento aparte.

Consulte el Manual del propietario del hardware para obtener informacién
sobre las caracteristicas del sistema, la solucion de problemas y la sustitucién
de componentes. Este documento estd disponible en
support.dell.com/manuals.

Consulte la publicacién Using the Baseboard Management Controller Guide
(Guia para el uso de la controladora de administracion de la placa base) en
support.dell.com/manuals.

Q NOTA: Compruebe si hay actualizacionesy, si las hay, |éalas antes de proceder ala

instalacion, puesto que a menudo sustituyen la informacién contenida en otros
documentos.

M
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Informacion de la NOM (solo para México)

La informacién que se proporciona a continuacién aparece en el dispositivo
descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma
Oficial Mexicana (NOM):

Importador Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 — 11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Numero de modelo B04S

Voltaje de alimentacién 200-240 V CA

Frecuencia 50/60 Hz

Consumo cléctrico 9 A para cada entrada de alimentacion

Especificaciones técnicas

Procesador (por placa base)

Tipo de procesador AMD Phenom I1910¢, 2,6 GHz,
4 nucleos

AMD Athlon IT1 610E, 2,4 GHz,
4 ntcleos

AMD Athlon II 260U, 1,6 GHz,

2 nicleos

Bus de expansién (por placa base)

Tipo de bus Conector PCI-E x1 para senal de banda
lateral

Bus PCle interno 1, SR5650(GPP3): PCI-E

x2,x1,x1,x1,x1 x4
3, SP5100: PCI 32/33
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Memoria (por placa base)

Arquitectura

Zo6calos de mdodulo de memoria

Capacidades del médulo de memoria

RAM minima
RAM méxima

UDDR3 a1 333

4 DDR3 sin bufer de cuatro canales
800/1 066/1 333

2GB
16 GB

Unidades (por placa base)

Unidades de disco duro

Compatibilidad con SATAII (4 canales):

* 35"HDD x2 (capacidad max. 2 TB
por unidad)

e 2,5"HDD x4 (capacidad max. 500 GB
por unidad), SSD

Conectores (por placa base)

Parte posterior

NIC 2
Serie (interno) 1
USB (a través de cable Y) 2
Video (a través de cable Y) 1
Puerto KVM sobre [P 1
Video
Tipo de video AST2050

Memoria de video

SDRAM DDR?2 de 128 MB

Alimentacion

Fuente de alimentacion de CA
(por fuente de alimentacion)

Potencia
Voltaje
Disipacion de calor

Corriente de conexién mdxima

1400 W

200-240 V CA, 50/60 Hz, 9,6 A méx.
47,65 BTU/h (13,95 W) max.

55 A max.

Especificaciones técnicas |
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Caracteristicas fisicas

Dimensiones del sistema de médulos
(con HDD de 3,5")

Tamano de maédulo estandar: 613,3 mm x 124 mm x 42,45 mm
(8 modulos)

Tamafio de médulo VLP: 613,3 mm x 124 mm x 27,7 mm
(12 médulos)

Placa base 1
Unidades de disco duro (3,5") 2
Placa de la unidad de disco duro (3,5") 1

Dimensiones del sistema de médulos

(con 1IDD de 2,5")

Tamafio de médulo estindar: 613,3 mm x 124 mm x 42,45 mm
(8 modulos)

Tamarfio de médulo VLP: 613,3 mm x 124 mm x 27,7 mm
(12 médulos)

Placa base 1
Unidades de disco duro (2,5") 4
Placa de la unidad de disco duro (3,5") 1

Chasis
Altura 13 em
Anchura 44,7 cm
Profundidad 75 cm
Peso (cargado: peso maximo) Configuracién con 8 médulos:
45 kg
Configuracién con 12 médulos:
51,22 kg
Peso (vacio) Configuracién con 8 médulos:
18,3 kg
Configuracion con 12 médulos:
19,3 kg
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Especificaciones ambientales

NOTA: Para obtener informacion adicional sobre medidas ambientales relativas a
configuraciones del sistema especificas, vaya a dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura

En funcionamiento

Flujo de aire a velocidad maxima del
ventilador (CFM) y a la temperatura
maxima

Flujo de aire a velocidad nominal del
ventilador (CFM) y a la temperatura
nominal

En almacenamiento

Humedad relativa

En funcionamiento

En almacenamiento
Vibracién maxima

En funcionamiento

En almacenamiento
Impacto médximo

En funcionamiento

En almacenamiento

De 10 a 35 °C con una gradacién de
temperatura méxima de 10 °C por hora

140 CFM (8 modulos)
285 CFM (12 médulos)

40 CFM (8 modulos)
60 CFM (12 médulos)

De —40 a 65 °C con una gradacién de
temperatura maxima de 20 °C por hora

Del 20 al 80% (sin condensaciéon) con una
gradacion de humedad maxima del 10%
por hora

Del 5 al 95% (sin condensacion)

0,26 Grms a 5-350 Hz
1,87 Grms a 10-500 Hz durante 15 minutos

Un choque en el sentido positivo del eje z
(un choque en cada lado del sistema) de
31 G durante 2,6 ms en la orientacién de
funcionamiento

Seis choques cjecutados consecutivamente
en los ejes x, y y z positivo y negativo

(un choque en cada lado del sistema) de
71 G durante un médximo de 2 ms

Seis choques ¢jecutados consecutivamente
en los ejes x, y y z positivo y negativo

(un choque en cada lado del sistema) de
onda cuadrada alisada de 22 G con cambio
de velocidad a 508 cm/s

Especificaciones técnicas
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Especificaciones ambientales (continuacion)

146

Altitud
En funcionamiento De-16a3 048 m
NOTA: Para altitudes superiores a 900 m,
la temperatura maxima de funcionamiento se
reduce 1°C cada 300 m.
En almacenamiento De -16a 10 600 m

Nivel de contaminacién atmosférica

Clase G2 o menos de acuerdo con

ISA-S71.04-1985
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Dell PowerEdge C5125

Sisteminizi Kullanmaya
Baslarken

Diizenleyici Model: B04S ‘=



Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve
Uyarilar

Q NOT: Not, kullanicinin bir bilgisayar sistemini daha iyi kullanmasina
yardimci olan 6nemli bilgileri gésterir.

DIKKAT: Dikkat, yonergelere uyulmadiginda donanimin zarar
gorebilecegini veya veri kaybi olabilecegini belirtir.

A UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olasi maddi hasar, fiziksel
yaralanma veya 6liim tehlikesi anlamina gelir.
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A DIKKAT: Sinirh Erigim Yeri

Bu sunucu, C1.1.2.7.3 / IEC 60950-1: 2001 i¢inde tanimlandig1 sekilde
sadece sinirli erisim yerlerine montaj amaciyla tasarlanmigtir. C1.1.2.7.3 /
IEC 60950-1: 2001 i¢inde bu kosullar asagidaki sekilde tanimlanmaistir:

Erisim sadece servis personeli veya sinirli erisim yerine uygulanan
kisitlamalarin nedenleri ve aliacak onlemler hakkinda bilgilendirilmis
kisiler tarafindan saglanabilir.

Erigim bir alet veya kilit-anahtar veya diger giivenlik araglarinin kullanim ile
yapilir ve sinirli erisim yerinden sorumlu kisi tarafindan kontrol edilir.

Kurulum ve Yapilandirma

A UYARI: Asagidaki prosediirii uygulamadan énce, sistemle birlikte

gelen giivenlik ydénergelerini okuyun ve bu yénergelere uyun.

Sistemi Paketinden Cikarma

Sisteminizi paketinden ¢ikarin ve tiim pargalarin tamam olup olmadigini kontrol

edin.

Aletsiz Ray Coziimiiniin Monte Edilmesi

A UYARI: Sistemi kaldirmaniz gerektiginde, baskalarindan yardim

isteyin. Yaralanmadan kaginmak i¢in, sistemi kendiniz kaldirmaya
calismayin.

UYARI: Sistem rafa sabitlenmez veya ray lizerine monte edilmez.
Kigisel yaralanmalari veya sistemin hasar gérmesini 6nlemek igin,
montaj ve s6kiim sirasinda sistemi yeteri kadar desteklemelisiniz.

UYARI: Potansiyel elektrik garpma tehlikesini 6nlemek igin, raf
montajinda Ugiinci bir kablo topraklama iletkeni gereklidir. Raf
ekipmani uygun sogutmanin siirdiiriilebilmesi icin sisteme yeterli
hava akig1 saglamalidir.

DIKKAT: Kare delikli bir rafa ray montaji yaparken kare askinin kare
deliklerin icinden kayarak ge¢tiginden emin olun.

DiIKKAT: Dogru montaj igin kare saplamalar raf direklerine
yaslanmalidir.
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1 Ray mandallarin1 agmak i¢in ug parca orta noktalarindaki mandal serbest
birakma diigmelerini ¢ekin.

2 Birinci U'nun alt deligindeki ve ikinci U'nun tist deligindeki askilar1 oturtmak
icin raylarin ug pargalarini dikey raf flanslar tizerinde hizalayin. Mandal
yerine kilitleninceye kadar rayim arka ucunu birbirine gegirin.

Q NOT: Raylar hem kare delikli hem yuvarlak delikli raflarda kullanilabilir.
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3 Tespit somununu rafa yerlestirin.

4 On ug parcasim dikey flansa yerlestirip oturtmak icin 1 ila 4ncii adimlari
tekrarlayin.

Q NOT: Raylar gikarmak igin, ug pargasinin ortasindaki mandal serbest
birakma digmesini ¢gekin ve her rayi yerinden ¢ikarin.
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Sistemin Monte Edilmesi

Sistem Sasesini Bosaltin

1

Giig¢ kablosunu gii¢ kaynagi biriminden ¢ikarin.

2 Gii¢ kaynagi birimi tutma sapini ¢ekerek agin.

Kurulum ve Yapilandirma
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3  Serbest birakma mandalini agagiya dogru bastirin @.

4 Gii¢ kaynag birimini ¢ekerek sistemden ¢ikarn @.

5 Serbest birakma mandalini agag1 dogru bastirin @ ve sistem @'den kizagi
¢ikartin.
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Sistemin Rafa Kurulmasi

& UYARI: Sistemi kaldirmaniz gerektiginde, baskalarindan yardim
isteyin. Yaralanmadan kacinmak i¢in, sistemi kendiniz kaldirmaya
calismayin.

Sistemi rafin i¢ine dogru kaydirin.

Varsa raftaki sase dengeleyici nakliye braketini (istege bagl) ¢ikarin.

1
2
Q NOT: Rafa halihazirda monte edilmis sistemleri tagimak icin iki adet sase
dengeleyici nakliye braketinin (istege bagh) takili oldugundan emin olun.

Sistemin ¢ikintilarini rafin 6n kismina sabitlemek i¢in tespit vidalarini sikin.

Durdurma braketini direge takin ve M5 vidalarla sabitleyin.

-

NOT: Mandal birakma mekanizmasinin dogru takildigindan emin olun.
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Sistemin Toplanmasi

Gii¢ kaynagi birimini kasaya ve serbest birakma kilitlerine yaslanincaya

kadar sisteme yerlestirin.

1

2 Gii¢ kaynagi birimi tutma sapin1 kapatin.

155
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3 Sase gii¢ kablosunu gii¢ kaynagi birimine takin.

14 {08 ) &

Q NOT: Dahili sase AC glig kablolarinin PSU soketlerine dogru
yapilandirmasi asagidaki sekilde gdsterildigi gibidir.

PSU1 PSU2

B2

‘0

\ \
PSU1  PSU2
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4 Kizaklar takin. Kizagi kasaya yaslanincaya ve serbest birakma mandali
kilitleninceye kadar sisteme dogru itin.

Sisteminizin 6n kisminda yer alan konnektor hangi kablonun takilacagini
gosteren bir simgeye sahiptir. Klavye, fare veya monitor (istege bagli)
takabilirsiniz.
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Gii¢ Kablolarini Baglama

1 Sistemin arkasinda, sebeke gli¢ kablosunu sistemin gii¢ soketine takin.

A acport2

@ AC Port 1
2%

S=SSWW

2 Giig kablolarinin diger ucunu toprakli bir elektrik prizine ya da kesintisiz gii¢
kaynag1 ya da gii¢ dagitim birimi gibi ayr1 bir glic kaynagina takin.

Q NOT: AC Port 1, PSU1 igin, ACP Port 2, PSU2 icin gii¢ saglar. Daha fazla
bilgi icin adim 3' Sistemin Toplanmasi bakiniz.

Sistemin Ac¢ilmasi

Sistem bir gii¢ kaynagina baglandiginda otomatik olarak agilir. Bkz. Anakart
Yonetim Kontrolorii Kilavuzunun Kullanilmasi - support.dell.com/manuals.
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isletim Sistemi Kurulumunu Tamamlama

Isletim sistemini ilk defa kurmak icin, isletim sisteminize ait kurulum ve
yapilandirma belgelerine bakin. isletim sisteminin sistemle birlikte satin
almmamis donanim veya yazilim kurulmadan 6nce kuruldugundan emin olun.

Desteklenen igletim Sistemleri
*  Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition Release 2 (64-bit)
*  Microsoft Windows HPC 2008 Release 2
*  Microsoft HyperV
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64-bit)
* SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (64-bit)
* Citrix XenServer Enterprise Edition 5.6

Q NOT: Desteklenen igletim sistemlerine iligkin en son bilgiler igin bkz.
support.dell.com.

Ihtiyaciniz Olabilecek Diger Bilgiler

UYARI: Sisteminizle birlikte gelen giivenlik ve diizenleme bilgilerine
bakin. Garanti bilgileri bu belgeye dahil edilmis veya ayri bir belge
olarak eklenmis olabilir.

Sistem 6zellikleri, sorun giderme ve bilesen degisimi hakkindaki bilgiler i¢in
Donanmim Sahibinin Kilavuzu'na bakiniz. Bu belge support.dell.com/manuals
adresinde bulunmaktadir.

support.dell.com/manuals adresinde Anakart Yonetim Kontroloriiniin
Kullanilmasina dair Kilavuza bakiniz.

Q NOT: Her zaman giincellemeleri kontrol edin ve genellikle diger
belgelerdeki bilgileri gegersiz kildigindan énce giincellemeleri okuyun.
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Teknik Ozellikler

islemci (Her Sistem Karti igin)

Islemci tipi AMD Phenom 11 910e, 2.6 GHz, 4 ¢ekirdekli
AMD Athlon 11 610E, 2.4 GHz, 4 ¢ekirdekli
AMD Athlon IT 260U, 1.6 GHz, 2 ¢ekirdekli

Genigletme Veriyolu (Her Sistem

Karti igin)
Veriyolu tiirti PCI-E x1 konnektdrii - yan bant sinyali i¢in
Dahili PCle Bus 1, SR5650(GPP3): PCI-E x2,x1,x1,x1,x1,x4

3, SP5100: PCI 32/33

Bellek (Her Sistem Karti igin)

Mimari UDDR3-1333
Bellek modiilii soketleri 4 Dort Kanallt Unbuffered DDR3
800/1066/1333
Bellek modiilii kapasiteleri
Minimum RAM 2GB
Maksimum RAM 16 GB
Siiriiciiler (Her Sistem Karti igin)
Sabit siirticiiler SATAII (4 kanal) destegi:
* 3.5" HDD x2 (Maksimum Kapasite siiriicii
basina 2 TB)

¢ 2.5" HDD x4 (Maksimum Kapasite siirticti
basina 500 GB), SSD

Konnektorler (Her Sistem Karti icin)

Arka
NIC 2
Seri (dahili) 1
USB (Y kablo tizerinden) 2
Video (Y kablo iizerinden) 1
IP baglanti noktasi tizerinden KVM 1
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Video

Video tiirii AST2050
Video bellegi 128 MB DDR2 SDRAM
Power (Giig)
AC gii¢ kaynagi (giic kaynag1 basina)
Watt Degeri 1400 W
Gerilim 200-240 VAC, 50/60 Hz, 9.6 A maks.

Is1 dagitimi

Maksimum bosalma akimi

47.65 BTU/sa maksimum
55 A maks.

Fiziksel

Kizak sistemi boyutu (3.5" HDD ile)
Standart kizak boyutu:

VLP kizak boyutu:

Ana kart
Sabit stirticiiler (3.5")
Sabit siirticii kart1 (3.5")
Kizak sistemi boyutu (2.5" HDD ile)
Standart kizak boyutu:

VLP kizak boyutu:

Ana kart
Sabit stirticiiler (2.5")

Sabit siiriicii kart1 (3.5")

613.3 mm x 124 mm x 42.45 mm
(8 kizak)

613.3 mm x 124 mm x 42.45 mm
(12 kizak)

1
2
1

613.3 mm x 124 mm x 42.45 mm
(8 kizak)

613.3 mm x 124 mm x 27.7 mm
(12 kizak)

1
4
1

Teknik Ozellikler
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Kasa

Yiikseklik

Genislik

Derinlik

Agirlik (yiiklii: maksimum agirlik)

Agirlik (bos durumda)

13 cm (5.1 in)

44,7 cm (17,6 ing)

75 cm (29,5 ing)

8 kizakl1 yapilandirma:
45 kg (99.21 Ibs.)

12 kizakli yapilandirma:
51.22 kg (112.92 1bs.)

8 kizakl1 yapilandirma:
18.3 kg (40.34 1bs.)

12 kizakli yapilandirma:
19.3 kg (42.55 1bs.)

Cevre Ozellikleri

NOT: Belirli sistem yapilandirmalarina iligkin gevresel élgtimlerle ilgili ek bilgi
icin, bkz. www.dell.com/environmental_datasheets.

Sicaklik
Calisma

Pik sicaklikta maksimum fan hizinda
(CFM) hava akist

Pik sicaklikta nominal fan hizinda
(CFM) hava akist

Depolama

Bagil Nem
Calisma

Depolama
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Saatte maksimum 10°C'lik sicaklik degisimli
10° - 35°C (50°F - 95°F)

140 CFM (8 kizak)
285 CFM (12 kizak)
40 CFM (8 kizak)
60 CFM (12 kizak)

Saatte maksimum 20°C'lik sicaklik degisimli
-40° - 65°C

Saatte maksimum %10'luk nem degisimli
%20 - %80 (yogunlasmasiz)

%S5 - %95 (yogusmasiz)



Cevresel (devami)

Maksimum titresim
Calisma
Depolama

Maksimum sarsint1

Calisma

Depolama

Yiikseklik
Calisma

Depolama
Havadan Gegen Madde Diizeyi
Simif

5-350 Hz'te 0.26 Grm
15 dakika i¢in 10-500 Hz'de 1,87 Grm

Calisma yoniinde 2,6 ms i¢in 31 G'lik pozitif z
ekseninde (sistemin her tarafinda tek darbe)
tek sarsint1 darbesi

2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y
ve z eksenlerinde (sistemin her bir tarafinda
tek darbe) art arda uygulanan alt1 sarsinti
darbesi

2 ms'ye kadar pozitif ve negatif x, y ve z
eksenlerinde (sistemin her bir tarafinda tek
darbe) art arda uygulanan alt1 sarsint1 darbesi
200 inch/saniyede hiz degisimine sahip 22G
esit kare dalga akimi1

-16ila 3.048 m

NOT: 900 metrenin tizerindeki
rakimlarda, maksimum calisma sicakligi
1°C/300 m oraninda duser.

-16 ila 10.600 m

ISA-S71.04-1985 ile tanimlanan bigimde G2
veya daha diistik
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